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constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Motherboard Layout
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No. Description

1 8pin 12V Power Connector (ATX12V1)
4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FANT1)

w N

4  CPU/ Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
6  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
7  AMD FAN LED Header (AMD_FAN_LED1)

8 ATX Power Connector (ATXPWRI)

9 USB 3.2 Genl Header (USB3_9_10)

10 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

11  SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

12 Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
13 SATA3 Connectors (SATA3_1_2)

14 SATA3 Connectors (SATA3_3_4)

15 SATA3 Connectors (SATA3_5_6)

16 SATA3 Connectors (SATA3_7_8)

17 System Panel Header (PANELI)

18 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

19 USB 2.0 Header (USB_3_4)

20 USB 2.0 Header (USB_1_2)

21  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
22 Clear CMOS Jumper (CLRCMOSI)

23 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

24 RGBLED Header (RGB_HEADER1)

25 Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
26  Post Status Checker (PSC)

27 Thunderbolt AIC Header (TBI1)

28 TPM Header (TPMSI)

29 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

30 AMD LED Fan USB Header (USB_5)

31 Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 9 Antenna Bracket (on I/O Panel Shield)

2 LAN RJ-45 Port* 10 USB 3.2 Genl Ports (USB3_56)***

3 Central / Bass (Orange) 11 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
4 Rear Speaker (Black) 12 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
5  LineIn (Light Blue) 13 USB 3.2 Genl Ports (USB3_34)

6  Front Speaker (Lime)** 14  USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)

7  Microphone (Pink) 15  DisplayPort 1.4

8  Optical SPDIF Out Port 16  HDMI Port




* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED

S

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection
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**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No.6) (No. 4) (No. 3) (No.5)

4 \% v - --

6 \% \% \% --

8 \% \% \% A%

** ACPI wake-up function is not supported on USB3_56 ports.




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X570 Steel Legendmotherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the
Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock

website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock X570 Steel LegendMotherboard (ATX Form Factor)
ASRock X570 Steel LegendQuick Installation Guide
ASRock X570 Steel LegendSupport CD

4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

3 x Screws for M.2 Socket (Optional)

2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

570 Steel Legend

ATX Form Factor
20z Copper PCB

Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 and 3000 series
processors

Intersil Digital PWM

10 Power Phase design

AMD X570

Dual Channel DDR4 Memory Technology

4 x DDR4 DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered

memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso), ECC is only supported with
PRO CPUs.
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Please refer to page 25 for DDR4 UDIMM maximum
frequency support.

+ Max. capacity of system memory: 128GB

+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Matisse)
2 x PCI Express 4.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at

x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*



AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)
+ 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen series CPUs (Picasso)
+ 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x8 (PCIE1); dual at x8
(PCIE1) / x4 (PCIE4))*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 3x PCI Express 4.0 x1 Slots
« Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireXTM
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1)

Graphics - Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU

+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0

+ Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.

+ Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4
ports by independent display controllers

+ Supports HDMI 2.0with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

+ Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 120Hz

* DisplayPort 1.4 Input is used to connect a Type-C Monitor.

+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0Ports (Compliant
HDMI monitor is required)

+ Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.0

+ Supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0and DisplayPort 1.4
Ports

+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0and
DisplayPort 1.4 Ports

+ Supports Microsoft PlayReady®
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Audio - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

+ Premium Blu-ray Audio support

+ Supports Surge Protection

- Supports Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel

Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

- Pure Power-In
- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Rear Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- Gold Audio Jacks
- 15u Gold Audio Connector

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ GigaLAN Intel® I211AT
+ Supports Wake-On-LAN
« Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

Rear Panel « 2 x Antenna Ports (on I/O Panel Shield)
1/0 + 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
+ 1 x HDMI Port
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 1x Optical SPDIF Out Port
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
+ 6x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB3_56 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_56 ports.
+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)
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Storage

Connector

+ 8x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to
Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with
Pinnacle Ridge and Picasso)*

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

+ 1xTPM Header

+ 1xSPITPM Header

+ 1xPower LED and Speaker Header

+ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header is compatible with a regular RGB
LED stripe.
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.

+ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip

+ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.

+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan

Speed Control)

* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.

+ 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan

Speed Control)

* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP and CHA_FAN4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin

fan is in use.



BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s
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1 x 24 pin ATX Power Connector

1 x 8 pin 12V Power Connector

1 x4 pin 12V Power Connector

1 x Front Panel Audio Connector (15u Gold Audio
Connector)

1 x AMD LED Fan USB Header

1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt AIC Card only)

2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

2 x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

Supports “Plug and Play”

ACPI 5.1 compliance wake up events

Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD _
CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP Voltage Multi-

adjustment

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Chassis/Water Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/
‘Water Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/Water
Pump Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Chassis/Water Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V,
VDDP

Microsoft® Windows® 10 64-bit

11
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* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

13



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

N /
V/4
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1
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Installing the AM4 Box Cooler SR2
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4-pin FAN cable

RGB LED Cable

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on
your motherboard. Please refer to page 35 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD

).

FAN_LEDI1

20
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Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LEDI, please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your
motherboard. Please refer to page 35 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI1)
and page 31 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_5).



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same

brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three

memory module installed.

3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
(Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2933
- SR - SR 2933
- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

X570 Steel Legend
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Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM/SO-DIMMs Memory Slot

#of DIMMson # of Ranks

1.20V
the Channel per DIMM

SR: 2933
lofl xR

DR:2677

SR: 2667
1of2 xR-0

DR: 2400
20f2 1R-1R 2133
20f2 2R-xR 1866

x=1or2

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

26



X570 Steel Legend

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCle Slot Configurations
Ryzen Series CPUs (Matisse) Gen4x16 Gen4x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) Gen3x16 Gen3x4
Ryzen Series CPUs (Picasso) Gen3x8 Gen3x4

chassisfan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP or

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
CHA_FAN4/WP ) when using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

21
(see p.1, No. 22) pin jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

29



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 17)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.



Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
DUMMY .

Header DUMMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) 5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 18) olo header.

1 Q

|
PLED+|
PLED+
PLED-

Serial ATA3 Connectors ~ = - These eight SATA3
(SATA3_1_2: g L g connectors support SATA
see p.1, No. 13) s =S data cables for internal
(SATA3_3_4: 2| = :| storage devices with up to
see p.1, No. 14) E | E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_5_6: s EHEO
see p.1, No. 15) ;I ] [7] ;l
SATA3_7_8: = =
oA T 5 WL L
see p.1, No. 16) = =

< B 7]~

2 2

< IL| L &

o =l =l o
AMD LED Fan USB 1 This header is used for
Header GND connecting the USB

P- P+
(4-pin USB_5) USB_PWR connector on the AMD
(see p.1, No. 30) SR3 Heatsink.
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
5

(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 20)
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 19)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Headers
19-pin USB3_7_8)

see p.1, No. 10)

19-pin USB3_9_10)

(
(
(
(see p.1, No. 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

There are two headers on
this motherboard. Each
USB 3.2 Genl header can

support two ports.

X570 Steel Legend
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Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 29)

&

This header is for

ND
PRESENCE#
MIC_RET connecting audio devices

OUT_RET
to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-

port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

. If you use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

Chassis Water Pump Fan  FaN_speep_conTroL 4 This motherboard
CHA_FAN_SPEED 3

Connectors FAN_VOLTAGE 2 provides four 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) o ' cooling chassis fan

(see p.1, No. 31) connectors. If you plan to
oo connect a 3-Pin chassis

(4-pin CHA_FAN2/WP) AL YOLTAGE water cooler fan, please

(see p.1, No. 25) FAN_sPEED_cONTROL connect it to Pin 1-3.

(4-pin CHA_FAN3/WP)

(see p.1, No. 21) R

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(see p.1, No. 12)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENETOINI



CPU Fan Connector FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

(4—pin CPU_FANI) FAN,VOLTAG‘E
GND
(see p.1, No. 3) 6 Yy

1.2 3 4

X570 Steel Legend

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

Connector FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(4-pin CPU_FAN2/WP) GND
(see p.1, No. 4)

CPU Water Pump Fan FAN_SPEED_CONTROL 4
3
2
1

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector 12 [OO] 24
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 8)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

1 13 13.

ATX 12V Power 8 5 This motherboard pro-
—

Connector Ud vides an 8-pin ATX 12V

(8-pin ATX12V1) LU power connector. To use a

(see p.1,No. 1)

4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this
connector.
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ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

Ul

Please connect an ATX
12V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 27)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE4 (default
slot).

*For the further information,

please visit www.asrock.com.

LPC/TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No. 28)

z
z <

gE‘ **
JE :
I3 o< o *
g & gg
0w o 330 z 0
z s s z & E =z
Gaa3ISSL8G

%

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also

helps enhance network security,

X W ® M > o @
g2g3%s % 2 protects digital identities, and
e ensures platform integrity.
SPI TPM Header SPI_DQ3 This connector supports SPI
+3.3V
(13-pin SPI_TPM_]J1) pummy Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 11) SP"R!?:‘ system, which can securely store
p Y y
|Tey-FiRa keys, digital certificates, pass-
O[OJO[O[O]O]O
1[0]o[o[0]0]0) words, and data. A TPM system
f
| SPI_TPM_CS# also helps enhance network
GND
o RST security, protects digital
o oas identities, and ensures platform
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AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LEDI)

(see p.1, No.7)

B R G 12v

X570 Steel Legend

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

*The AMD Fan LED Header is
compatible with a regular RGB
LED stripe.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

RGB LED Header
(4-pin RGB_HEADERI)
(see p.1, No. 24)

12V G R B

This RGB header is used to
connect RGB LED extension
cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 45 for
further instructions on this
header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 23)

1
GND
DO_ADDR

VouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 46 for
further instructions on this

header.
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2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.



2.8 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2 Socket (Key E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
and the screw.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

A
%

Step 2

Find the nut location to be used.

Step 3

Align and gently insert the WiFi/BT
module into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

X570 Steel Legend
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.



2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4
(64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g and the screw.
Step 2

i |
/ 4 ,

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

2 ‘
I 1

-©
~©

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280

X570 Steel Legend
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films on
the bottom side of the M.2 heatsink
before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.



X570 Steel Legend

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCle

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PClIe
Samsung PClIe
Samsung PClIe
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PClIe
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_3) supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
module and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

F L5 { Step2

J
1

{  Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

CTu—
L Je?
ey

©
-©-
~©
-0

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280  Type 22110
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X570 Steel Legend

Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films on
) the bottom side of the M.2 heatsink
before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoft into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk
Intel

Intel

Intel

Intel
Kingston
Samsung
Samsung
Samsung
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen?2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA - AXNS381E-128GM-B
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C / 512GB
ASU800NS38-512GT-C / 512GB
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
TS512GMTS800 / 512GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com




2.11 ASRock Polychrome SYNC

X570 Steel Legend

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-

viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADER1) on the motherboard.

RGB_HEADERI1

[

L] ——t+—

] EEHE @El 7777@
]
- i
= e
R ﬂ 0
= =l
—r o [ g
— [l 1 I
- B )]
I
— - - - ;m H
Om 0 e 1

A

A

damaged.

7

12VG R B

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and

unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on
the motherboard.

i T g - ADDR_LED1
=
- 1
%lj g GND
E DO_ADDR
| o VouT
| ] SN
o o) b
[E ] & 7
[ =
——
e © 0 ° U &%P
] ¥
— O - - H ,
[ ey S g ||

!E 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X570 Steel Legend von ASRock entschieden haben ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestdndigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-
nen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls diese

Q Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne
weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard benitigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://
www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

+ ASRock X570 Steel Legend — Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock X570 Steel Legend - Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X570 Steel Legend - Support-CD

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 2x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)



X570 Steel Legend

1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

ATX-Formfaktor
Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Prozessoren der Serie Ryzen™
2000 und 3000

Intersil Digital-PWM

10-Leistungsphasendesign

AMD X570

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC,
ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)
unterstiitzen DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/3200(
0C)/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen DDR4
3466+ (0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, unge-
pufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso), ECC wird nur mit
PRO-Prozessoren unterstiitzt.
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitét-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
* Bitte beachten Sie Seite 25 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

- Systemspeicher, max. Kapazitit: 128GB

+ 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse)
+ 2x PCI-Express 4.0-x16-Steckplitze (einzeln bei x16 (PCIE1);

doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)
+ 2x PCI-Express 3.0-x16-Steckplétze (einzeln bei x16 (PCIE1);
doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso)
+ 2x PCI-Express 3.0-x16-Steckpldtze (einzeln bei x8 (PCIEL);
doppelt bei x8 (PCIE1L) / x4 (PCIE4))*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 3 x PCI-Express-4.0-x1-Steckplatz
. Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireXTM
+ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
+ 15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

Grafikkarte - Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™ Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
« Freigabespeicher von standardmiflig 2 GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
+ Dualer Grafikkartenausgang Unterstiitzt HDMI- und
DisplayPort 1.4-Ports durch unabhéngige Monitor-Controller
+ Unterstiitzt HDMI 2.0 mit maximaler Auflosung von
4K x 2K (4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
+ Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit maximaler Auflésung von
4K x 2K (4096 x 2160) bei 120 Hz
+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe
(12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
2.0 Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
+ Unterstiitzt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.0
+ Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 2.0- und
DisplayPort 1.4-Ports
« Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit
HDMI 2.0- und DIsplayPort-1.2-Ports
«+ Unterstiitzt Microsoft PlayReady®

Audio « 7,1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)
« Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
- Unterstiitzt Uberspannungsschutz
« Unterstiitzt Purity Sound™ 4



X570 Steel Legend

LAN

Riickblende,
E/A

- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie

- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstirker

- NE5532 - erstklassiger Headset-Verstérker fiir Audioanschluss
an der Frontblende (unterstiitzt Headsets mit bis zu 600 Ohm)

- Reiner Stromeingang

- Direct Drive Technology

- PCB-isolierte Abschirmung

- Impedanzerkennung am Line-Ausgang

- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal

- Goldene Audioanschliisse

- Goldene Audioanschliisse

- 15-pu-Gold-Audioanschluss

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

2 x Antennenports (an E/A-Blendenabschirmung)

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

1 x Optischer SPDIF-Ausgang

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

6 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_56
unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_56-Ports nicht unterstiitzt.

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und

Geschwindigkeit-LED)

« HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass /

Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene Audioan-

schliisse)
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Speicher

Anschluss

« 8 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
Typ-2230/2242/2260/2280- M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4
x 4 (64 Gb/s)(mit Matisse) oder Gen3 x 4 (32 Gb/s)(mit Pinnacle
Ridge und Picasso)*

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 4 x 4 (64 Gb/s)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

« 1x TPM-Stiftleiste

+ 1x SPI-TPM-Stiftleiste

+ 1xBetrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste

+ 1x AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
* Die AMD-Liifter-LED-Steckleiste ist mit einer herkdmmlichen
RGB-LED-Leiste kompatibel.
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Linge von bis
zu 2,5 m.

+ 1x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

+ 1x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelli-

gente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).

+ 4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Luftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Was-
serkithlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP und CHA_FAN4/WP kénnen automatisch erkennen, ob
ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.

+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss

+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
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+ 1x4-poliger 12-V-Netzanschluss

+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15p goldene Audi-
oanschluss)

+ 1x AMD-LED-Liifter-USB-Stiftleiste

+ 1x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(Unterstiitzt nur ASRock Thunderbolt AIC-Karten)

« 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

. 2x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entla-
dung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer Be-
nutzerschnittstellen

Unterstiitzt ,,Plug-and-Play*

ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

Unterstiitzt Jumper-frei

SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_
CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP Mehrfachspan-

nungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
héduse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

Luftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-,
Gehiuse-/Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Ge-
hiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-, Gehiduse-/Wasserpumpen-
lufter

Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

« Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

- FCC,CE
+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
A swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursa-

cht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe

auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen

=

e W

Short Open

Kurzgeschlossen: CMOS

CMOS-16schen-Jumper

(CLRCMOSI) - 16schen
(siehe S. 1, Nr. 22) 2-poliger Jumper Offen: Standard

CLRCMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOSI 3 Sekunden mit einer Jumper-

Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Léschung zu
entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung léschen

miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung

herunter.
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14 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANELL1)
(siehe S. 1, Nr. 17)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am

Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED- o L
HDLED+ mit dieser Stiftleiste. Beachten

Sie vor Anschlieflen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.



Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie die Be-
Lautsprecher-Stiftleiste DU,\?;AJ:;AMY trieb-LED des Gehéuses und
(7-polig, SPK_PLEDI) +5V | | den Gehéuselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 18) olo dieser Stiftleiste.

1L_10[0|O

|
PLED+|
PLED+
PLED-

Serial-ATA-III- Diese acht SATA-III-Anschliisse

o~ =] ] -
Anschliisse @ @ unterstiitzen SATA-Datenkabel

gL =
(SATA3_1_2: S = E S fiir interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 13) < einer Datentibertragungsgesch
(SATA3_3_4: 2 2 windigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 14) % =L = %
(SATA3_5_6: © [ 9

[sp] [32}
siehe S. 1, Nr. 15) < <

2L =4
(SATA3_7_8: o =l & o
sieche S. 1, Nr. 16) @, = ~,

(s} o

< <

2 IL) L] =

o =l =l o

AMD-LED-Liifter-USB-

Stiftleiste
(4-polig, USB_5)
(siehe S. 1, Nr. 30)

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des USB-
Anschlusses am AMD-SR3-
Kiihlkorper.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 20)
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3.2 Genl-
Stiftleisten

(19-polig, USB3_7_8)

siehe S. 1, Nr. 10)

(
(19-polig, USB3_9_10)
(

siehe S. 1, Nr. 9)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede USB
3.2 Genl-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

X570 Steel Legend
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Audiostiftleiste

5 . e .
Fresences Diese Stiftleiste dient dem

(Frontblende) ouT RET Anschlieffen von Audiogeriten

(9-polig, HD_AUDIOI)
(siehe S. 1, Nr. 29)

an der Frontblende.

[0]
z
=
O
S

|

ol o

QIO

loura_L

| SENSE

out2_R

MIC2_R

MIC2_L

S c—p

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss dazu
Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audios-
tiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnahmelaut-
stirke)“ an.
Gehiduse-Wasserpumpen- ~ FAN-SPEED_CONTROL 4 Dieses Motherboard bietet vier
CHA_FAN_SPEED 3
Lifteranschlusse FAN_VOLTAGE 2 4-polige Wasserkiihlung-Ge-
GND
(4-polig, CHA_FAN1/ hiuseliifteranschliisse. Falls
WP) Sie einen 3-poligen Gehduse-
(siehe S. 1, Nr. 31) Wasserkiihlerliifter anschliefSen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
(4-polig, CHA_FAN2/ GNE;ANJ,OLTAGE mit Kontakt 1 bis 3.
FAN_SPEED
WP) FAN_SPEED_CONTROL
(siehe S. 1, Nr. 25)
(4-polig, CHA_FAN3/ ——
WP)
(siehe S. 1, Nr. 21)
; 1 GND
(4-polig, CHA_FAN4/ ) AN VOLTAGE
WP) 3 CHA_FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 12)




CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FANI)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

X570 Steel Legend

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-Liifteran-
schluss (lautloser Liifter). Falls
Sie einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieffen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lufteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 4)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

Dieses Motherboard bie-

tet einen 4-poligen Was-
serkithlung-CPU-Liifteran-
schluss. Falls Sie einen 3-pol-
igen CPU-Wasserkiihlerliifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet

einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet einen
8-poligen ATX-12-V-Netzan-
schluss. Bitte schlief3en Sie es
zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel

der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen ist.
Schlieflen Sie das PCle-Strom-
kabel nicht an diesen Anschluss

an.
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ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

LU
U]

An diesen Anschluss
schlieflen Sie ein ATX-12
V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 27)

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte iiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™-AIC-Karte am
PCIE4 (Standardsteckplatz).

LPC/TPM-Header . Z Dieser Anschluss unter-
(17-polig, TPMS1) g E‘ % stiitzt das Trusted Platform
(siehe S. 1, Nr. 28) - 5 é\ 5o g g - Module- (TPM) System, das
623555455 Schliissel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten
sicher aufbewahren kann. Ein
g é % % 7 § % % TPM-System hilft zudem bei
s der Starkung der Netzwerk-
sicherheit, schiitzt digitale
Identitdten und gewéhrleistet
die Plattformintegritat.
SPI-TPM-Stiftleiste SPI_DQ3 Dieser Anschluss unterstiitzt
(13-polig, SPI_TPM_]J1) *S'SE,/U,S,L"% das SPI Trusted Platform
(siehe S. 1, Nr. 11) SPIEZ%S : Module- (TPM) System, das
SIOOS (leg)M’PIRQ Schlissel, digitale Zertifikate,
1|o]o[o]o]o]o Kennworter und Daten
JNELLTPWCS# sicher autbewahren kann. Ein
Sl ST TPM-System hilft zudem bei
o pan der Stirkung der Netzwerk-

sicherheit, schiitzt digitale
Identitdten und gewéhrleistet
die Plattformintegritat.




AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
(4-polig, AMD_FAN_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

B R G 12V

Die AMD-Liifter-LED-Stift-
leiste dient dem Anschluss des
mit dem AMD-Kiihlkorpers
gelieferten RGB-LED-Ver-
lingerungskabels. Der
Kabelanschluss ermoglicht
Nutzern die Wahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffe-
kten.

* Die AMD-Liifter-LED-
Steckleiste ist mit einer her-
kommlichen RGB-LED-Leiste
kompatibel.

Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_HEADERTI)
(siehe S. 1, Nr. 24)

12VvG R B

Diese RGB-Stiftleiste dient
dem Anschlieflen eines
RGB-LED-Erweiterungska-
bels, das dem Nutzer die Aus-
wahl zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten ermogli-
cht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 45.

Adressierbare-LED-Stift-
leiste

(3-polig, ADDR_LEDI)
(siehe S. 1, Nr. 23)

1
GND
DO_ADDR

VouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressier-
bare-LED-Verldngerungska-
bels, womit Nutzer zwischen
verschiedenen LED-Lichteffe-
kten wihlen konnen.
Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-Ka-
bel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 46.

X570 Steel Legend
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X570 Steel Legend, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise d jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de

ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

+ Carte mére ASRock X570 Steel Legend (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock X570 Steel Legend

+ CD d’assistance ASRock X570 Steel Legend

+ 4xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 2 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)



1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso), ECC est pris en charge

Facteur de forme ATX
PCB cuivre 2 onces

Prend en charge la gamme de processeurs AMD AM4 socket
Ryzen™ 2000 et 3000
PWM numérique Intersil

Alimentation a 10 phases
AMD X570

Technologie mémoire double canal DDR4
4 x fentes DIMM DDR4

Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge
les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 4666+(0OC)/

4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent

en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4

3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133

Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge
les mémoires sans tampon non ECC DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/

2933/2667/2400/2133*

uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 25 pour connaitre la prise en charge de la

fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

Capacité max. de la mémoire systeme : 128GB
Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse)

2 x fentes PCI Express 4.0 x16 (simple en mode x16 (PCIE]) ;
double en mode x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

X570 Steel Legend
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Graphiques

Audio

Processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge)

2 x fentes PCI Express 3.0 x16 (simple en mode x16 (PCIE1) ;
double en mode x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

Processeurs AMD série Ryzen (Picasso)

2 x fentes PCI Express 3.0 x16 (simple en mode x8 (PCIE1) ; double
en mode x8 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

3 x fentes PCI Express 4.0 x1

Prend en charge AMD Quad CrossFireX" et CrossFireXTM

1 x socket M..2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

Contact doré 15p dans fente VGA PCle (PCIE1)

Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU

série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Go.

* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de

mémoire systeme installée.

Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.4 via controleurs d’affichage indépendants

Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
Prend en charge DisplayPort 1.4 avec une résolution max. jusqu'a
4K x 2K (4096x2160) @ 120 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
2.0(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec HDMI 2.0
Prend en charge HDCP 2.2 via ports HDMI 2.0 et

DisplayPort 1.4

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4

Prend en charge Microsoft PlayReady®

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek
ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions

Prend en charge Purity Sound™ 4
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Réseau

Connectique
du panneau
arriéere

- Couvercles audio série en or fin Nichicon

- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqu’a
600 Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power

- Technologie Direct Drive

- Blindage isolant PCB

- Détection d'impédance sur le port de sortie ligne

- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G

- Connecteurs jack audio or

- Connecteur audio or 15u

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

GigaLAN Intel® I211AT

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la fonction d’économie d’énergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

2 x Ports d'antenne (sur panneau de protection E/S)

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x port sortie optique SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

6 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

* Lalimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports USB3_56.
* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en charge
sur les ports USB3_56.

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / central /

basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone (Connec-
teurs jack audio or)
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Stockage

Connecteur

+ 8xconnecteurs SATA3 6,0 Go/s, prise en charge de RAID (RAID
0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a chaud

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2230/2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen4
x4 (64 Go/s) (avec Matisse) ou Gen3 x4 (32 Go/s)(avec Pinnacle
Ridge et Picasso)*

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 touche M et
M.2 PCI Express jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

« 1xembase TPM

+ 1 x embase SPI TPM

+ 1xprise DEL d’alimentation et haut-parleur

« 1 xembase LED de ventilateur AMD
* Lembase LED du ventilateur AMD est compatible avec une bande
LED RVB standard.
* Lembase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans LED
d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur maximale
de 2,5m.

« 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total

+ 1 xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total

« 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un venti-
lateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).

« 4 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP et CHA_FAN4/WP peuvent détecter automatiquement si
un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
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Caractéri-
stiques du
BIOS

Surveil-
lance du
matériel

Systéeme

d’exploitation

Certifica-
tions

570 Steel Legend

« 1xconnecteur d’alimentation ATX 24 broches
« 1xconnecteur d’alimentation 12 V 8 broches
« 1xconnecteur d’alimentation 12 V 4 broches

+ 1x Connecteur audio panneau avant (15p Connecteur audio

or)

« 1 x embase USB de ventilateur LED AMD
+ 1x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge

de la carte ASRock Thunderbolt AIC uniquement)

+ 2xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protec-

tion contre les décharges électrostatiques)

+ 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2,3

Réglage de la tension CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM,
PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chassis/pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chassis/pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ven-
tilateur du chéssis d’aprés la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU, CPU/pompe a eau, chassis, chassis/pompe a eau
Controéle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU/pompe a eau, chéssis, chassis/pompe a eau
Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VD-
DCR_SOC, +1,8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64 bits

« FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
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* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifica-
tions du BIOS, l'application d’une technologie d’overclocking déliée et l'utilisation d’outils
d’overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par 'overclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-

circuité ». Si le capuchon du cavalier n’est pas installé sur les broches, le cavalier est

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOSI) . . CMOS
i Cavalier (jumper) )
(voir p.1, No. 22) 32 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOSI vous permet d’effacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date,
heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les parameétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son
cordon d’alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter
les broches CLRCMOSI1 pendant 3 secondes. N'oubliez pas de retirer le capuchon du
cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin d’effacer les données
CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systéme,

puis ’éteindre avant de procéder a I’'effacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces
embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau sys-

téme

(PANNEAUI a 9 broches)

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de

réinitialisation et le témoin

(voir p.1, No. 17) ! >état du systeme présents sur
le chéssis sur cette embase en
HDLED- .
HDLED+ respectant la configuration des

broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

cables.

PWRBTN (bouton d’alimentation):
pour brancher le bouton d’alimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a l'aide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonc-
tionnement au démarrage.

PLED (LED d’alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin d’état de l'alimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d’activité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisa-
tion, d'un témoin LED d’alimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-
parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase,
veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
et haut-parleur DUNIID ,\lAJy MY d'alimentation du chassis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) +5V | | haut-parleur du chéssis sur ce
(voir p.1, No. 18) olo connecteur.
k Iololo
|
PLED+|
PLED+
PLED-

Connecteurs Serial ATA3 «~ A Ces huit connecteurs SATA3
(SATA3_1_2: 2' 2' sont compatibles avec les cébles

= =
voir p.1, No. 13) by =L =] de données SATA pour les
(SATA3_3_4: < appareils de stockage internes
voir p.1, No. 14) g g avec un taux de transfert
(SATA3_5_6: % =L = % maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 15) Sl o B
(SATA3_7_8: 2 2

ou AN

voir p.1, No. 16) » == v

o [ F ~

(‘OI ("’)I

< <

L L &

o =l =l o

Embase USB de ventilateur
LED AMD

Cette embase sert a connecter

le connecteur USB sur le

GND
P- P
(USB_5 a 4 broches) USB_PWR ' dissipateur thermique AMD
(voir p.1, No. 30) SR3.
Embases USB 2.0 Cette carte mere comprend
USB_PWR
o

(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 20)
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 19)

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre en

charge deux ports.

Embases USB 3.2 Genl
USB3_7_8 4 19 broches)
voir p.1, No. 10)
USB3_9_10 a 19 broches)
voir p.1, No. 9)

—_~ o~ o~

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Cette carte meére comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 3.2 Genl peut prendre en

charge deux ports.
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Embase audio du panneau

frontal

(HD_AUDIO1 a9

broches)

(voir p.1, No. 29) J_SENSE

S

ND Cette embase sert au
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

branchement des appareils audio

au panneau audio frontal.

1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner cor-
rectement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du
chassis pour installer votre systeme.

. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur 'embase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

N

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume d’enregistrement ».

Connecteurs du FAN_SPEED_CONTROL 4 Cette carte meére est dotée de qua-
ventilateur de pompe a CH:,{,@&E:EZ > tre connecteurs pour ventilateur
eau du chassis e ! de chassis a refroidissement par
(CHA_FAN1/WP a4 eau a 4 broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 31) refroidisseur d'eau pour chéssis
a 3 broches, veuillez le brancher

(CHA_FAN2/WP a4 GND sur la Broche 1-3.

FAN_VOLTAGE
broches) F;N,SPEED
( . 1 N 25) FAN_SPEED_CONTROL
voir p.1, No.
(CHA_FAN3/WPa4
broches)
(voir p.1, No. 21)



(CHA_FAN4/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 12)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Connecteur du
ventilateur du processeur
(CPU_FANI a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a 4 broch-
es. Si vous envisagez de connecter
un ventilateur de processeur a 3
broches, veuillez le brancher sur
la broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a
eau du processeur
(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

N W

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de re-
froidisseur d'eau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur
d’alimentation ATX
(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette carte meére est dotée d’un
connecteur d’alimentation ATX
4 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d’un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable d'alimen-
tation connecté est pour I'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCIe sur ce

connecteur.

X570 Steel Legend
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Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

U

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur.

*La fiche d'alimentation élec-
trique s'adapte a ce connecteur

dans un seul sens.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TBI a 5 broches)

(voir p.1, No. 27)

Veuillez connecter une carte
d’extension (AIC) Thunderbolt™
au connecteur AIC Thunderbolt
via le cable GPIO.

* Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE4
(emplacement par défaut).

Embase LPC/TPM - 2 Ce connecteur prend en charge
(TPMSI a 17 broches) 5 i‘ g un module TPM (Trusted
(voir p.1, No. 28) o ; g 85¢ g g o Platform Module - Module de
g g P e e © plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
T 1 numeériques, mots de passe et
g z é é 7 é % 2 données en toute sécurité. Le sys-
tUs téme TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques
et de préserver 'intégrité de la
plateforme.
Embase SPI TPM sPI_Das Ce connecteur prend en charge
(SPLTPM_J1 4 13 broches) || Bummy un module SPI TPM (Trusted
(voir p.1, No. 11) N Platform Module - Module de
| TRu-piRa plateforme sécurisée), qui permet
OJOJO[O]O[O]O )
olo[olo[o[o de sauvegarder clés, certificats
| SLLTPM,CS# numériques, mots de passe et
SPIT;EF(;ST# données en toute sécurité. Le sys-
-l téme TPM permet également de

renforcer la sécurité du réseau, de
protéger les identités numériques
et de préserver 'intégrité de la
plateforme.
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Embase LED de VENTI-
LATEUR AMD
(AMD_FAN_LED1 a4
broches)

(voir p.1, No. 7)

B R G 12v

L'embase LED de VENTILA-
TEUR AMD sert a connecter

le cable d'extension LED RVB
fourni avec un dissipateur
thermique AMD. La connexion
par céble permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

* Lembase LED du ventilateur
AMD est compatible avec une
bande LED RVB standard.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre
endommaggé.

Embase LED RVB
(RGB_HEADERI a4
broches)

(voir p.1, No. 24)

12VG R B

Cette embase RVB sert a con-
necter le cable d'extension LED
RVB qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 45
pour des instructions supplémen-
taires sur cette embase.

Embase LED adressable
(LED_DDR_A a 3 broch-
esl)

(voir p.1, No. 23)

1
GND
DO_ADDR

VouT

Cette embase sert a connecter un
céble de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommaggé.

*Veuillez consulter la page 46
pour des instructions supplémen-
taires sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per I'acquisto della scheda madre ASRock X570 Steel Legend, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di
ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pitl recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre ASRock X570 Steel Legend (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock X570 Steel Legend

+ CD di supporto ASRock X570 Steel Legend

+ 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 2x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)



>
o

1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

570 Steel Legend

. Fattore di forma ATX
« PCB20zrame

« Supporta processori socket AMD AM4 Ryzen™ serie 2000 e 3000
« PWM Digitale Intersil

« Potenza a 10 fasi
« AMD X570

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
+ 4xalloggi DIMM DDR4
+ Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 4666+
(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0OC)/4200(0C)/4133(0OC)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
+ Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3600-+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC,
senza buffer*
» Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
* Per le CPU serie Ryzen (Picasso), ¢ supportata solo la memoria
ECC senza CPU PRO.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Fare riferimento a pagina 25 per il supporto della frequenza
massima DDR4 UDIMM.
» Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
- Contatti d’oro 15y negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse)
+ 2x Alloggi PCI Express 4.0 x16 (singolo a x16 (PCIE1); doppio a
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 2x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (singolo a x16 (PCIE1); doppio a
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
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CPU serie AMD Ryzen (Picasso)
+ 2x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (singolo a x8 (PCIE1); doppio a
x8 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
+ 3xalloggi PCI Express 4.0 x1
« Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireXTM
+ 1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
« Contatti d’'oro 15y nell’alloggio VGA PCle (PCIE1)

Grafica « Grafica AMD Radeon"™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 1l supporto effettivo puo variare in base alla CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
« Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata
una memoria di sistema da 32GB.
«+ Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4
tramite controller display indipendenti
« Supporta HDMI 2.0con risoluzione massima fino a
4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
«+ Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino a
4K x 2K (4096x2160) a 120 Hz
+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0
(é necessario un monitor compatibile HDMI)
+ Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.0
+ Supporto HDCP 2.2 con le porte HDMI 2.0e DisplayPort 1.4
« Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
2.0e DisplayPort 1.4
« Supporto Microsoft PlayReady®

Audio « Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio

Realtek ALC1220)

+ Supporto audio Blu-ray Premium

- Supporta protezione da sovratensione

« Supporto di Purity Sound™ 4
- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale
- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio

pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
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LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazi-
one

- Tecnologia Direct Drive

- Schermatura isolata PCB

- Sensore impedenza sulla porta di uscita linea
- Layer PCB individuali per canali audio R/L

- Connettori audio dorati

- Connettore audio dorato 15 pt

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

2 x Porte antenna (sulla mascherina del pannello I/0O)

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x porta uscita SPDIF ottico

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

6 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche

elettrostatiche)

* Alimentazione Ultra USB supportata sulle porte USB3_56.

* La funzione di riattivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB3_56.

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (Connettori

audio dorati)

8 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

1 x socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 fino a Gen4 x4 (64
Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge e
Picasso)*

1 x socket Hyper M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen4 x4 (64 Gb/s)*
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Connettore

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* Supporta kit ASRock U.2

+ 1xconnettore TPM
+ 1xconnettore SPI TPM
+ 1xconnettore LED alimentazione e altoparlante
+ 1x Collettore LED ventola AMD
* 11 connettore del LED della ventola AMD ¢ compatibile con una
normale striscia a LED RGB.
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico
massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
+ 1xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
+ 1xHeader LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
+ 1x connettore ventola CPU/ventola pompa dell’acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell’acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell’acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell’acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP e CHA_FAN4/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso
una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1x connettore alimentazione ATX 24-pin
+ 1x connettore alimentazione 12V 8-pin
+ 1x connettore alimentazione 12V 4-pin
+ 1x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
+ 1xcollettore USB AMD LED FAN
+ 1x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt AIC)
+ 2xconnettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta

protezione da scariche elettrostatiche)
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+ 2xheader USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

+ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto

Funzional-
ita BIOS - Supporta “Plug and Play”
- Eventi di riattivazione conformia ACPI 5.1
- Supporta jumperfree
+ Supporto di SMBIOS 2.3
+ Regolazione variabile tensione CPU, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,
+1,8V, VDDP
Hardware « Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
Monitor telaio, telaio/pompa dell’acqua
+ Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua, telaio,
telaio/pompa dell’acqua
+ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
telaio, telaio/pompa dell’acqua
« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell’acqua,
telaio, telaio/pompa dell’acqua
« Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP
SO + Microsoft® Windows® 10 64 bit
Certifica- - FCC,CE
zioni + ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

Lillustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato". Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper & "aperto”.

W W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRCMOSI) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 22)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella
CMOS includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del
sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i
parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare
il cavo di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare
i pin su CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper
dopo aver azzerato la CMOS. Se € necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento
del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di

eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS.



1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto

sistema

(PANELI1 a 9 pin)
(vedere pag. 1,n. 17) 1

d'alimentazione, il tasto di
ripristino e I'indicatore di stato
del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione

HDLED- P . . .
HDLED+ dei pin definita di seguito.

Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i

cavi.

PWRBTN (tasto d’alimentazione):
Collegare al tasto d’'alimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
d’alimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripris-
tino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED ali: tazione del sist ):
collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED

é acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pan-
nello frontale consiste principalmente di tasto d'alimentazione, tasto di ripristino, LED
d’alimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che l'assegnazione dei cavi
e l'assegnazione dei pin siano corrette.

X570 Steel Legend
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Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
+5V |
\

|
o

olo

J ele)(e)

[
PLED+

PLED+

PLED-

Collegare i LED alimentazione e
’altoparlante a questo connet-
tore.

Connettori Serial ATA3
(SATA3_1_2:

vedere pag. 1, n. 13)
(SATA3_3_4:

vedere pag. 1, n. 14)
(SATA3_5_6:

vedere pag.1, n. 15)
(SATA3_7_8:

vedere pag.1, n. 16)

SATA3_8 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

f—— I——1 [I——1 ——]

Iir

i

4

4 r

d [Ir
SATA3_ 7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

Questi otto connettori SATA3
supportano cavi di trasmissione
dati SATA per i dispositivi
d’archiviazione interni velocita
di trasferimento dati fino a 6,0
Gb/s.

Collettore USB AMD
LED FAN

(USB_5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)

Questo collettore viene
utilizzato per il collegamento del
connettore USB sul dissipatore
di calore AMD SR3.

Header USB 2.0
(USB_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)
(USB3_9_10 a 19 pin)
(vedere pag. 1,n.9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-

IntA_PB_SSRX+

GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Ci sono due connettori su questa
scheda madre. Ciascun header
USB 3.2 Genl puo supportare

due porte.
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Header audio pannello GNPDRESEgCE# Questo header serve a collegare

MIC_RET
anteriore ‘ oveer i dispositivi audio al pannello
(HD_AUDIO1 a 9 pin) O[o[o] [o audio anteriore.

1 QIR0
(vedere pag. 1, n. 29) ‘ [ Tour L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIc2_L

&

1,

L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario col-
legarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di con-
trollo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

(CHA_FAN4/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

Connettori ventola pompa ~ FAN_SPEED_CONTROL ‘; Questa scheda madre ¢ dotata
CHA_FAN_SPEED
dell’acqua telaio FAN_VOLTAGE 2 diconnettori quattro 4-pin per
GND 1
(CHA_FANI1/WP a4 pin) ventole raffreddamento ad acqua
p q
(vedere pag. 1, n. 31) del telaio. Se si decide di collegare
una ventola telaio con raffredda-
(CHA_FAN2/WP a 4 pin) GND mento ad acqua a 3 pin, collegarla
FAN_VOLTAGE
(vedere pag. 1, n. 25) FAN_SPEED al pin 1-3.
pag P
(CHA_FAN3/WPa 4 pin) FAN_SPEED_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 21)

12 34

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

AwN e
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Connettore ventola CPU
(CPU_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTR
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

oL

1.2 3

4

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore per la ventola della
CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.
Se si decide di collegare una ven-
tola della CPU a 3 pin, collegarla
al pin 1-3.

Connettore ventola
pompa dell’acqua CPU
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

4
3
2
1

Questa scheda madre & dotata

di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre & dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di
alimentazione ATX da 12V
(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 1)

Questa scheda madre & dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.



Connettore di

alimentazione ATX da 12 V

(ATX12V2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)
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Collegare un alimentatore ATX a
12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione puo
essere inserita in questo connet-

tore con un solo orientamento.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TB1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 27)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al
connettore Thunderbolt AIC
utilizzando il cavo GPIO.

* Installare la scheda
Thunderbolt™ AIC nell’alloggio
(predefinito) PCIE4.

Connettore LPC/TPM

. Z Questo connettore supporta il
(TPMS1 a 17 pin) : é‘ g sistema Trusted Platform Module
< -
(vedere pag. 1, n. 28) e d 5 85 o § g . (TPM), che puo archiviare in
zZz=s<<z258z2 . - . .
Vi nJJ 0 wn i modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
1
sistema TPM permette anche di
¥ W #x M > o @
g3g3%s % % potenziare la sicurezza della rete,
SESC C °®
s di proteggere identita digitali e di
garantire l'integrita della piatta-
forma.
Connettore SPI TPM SPI_DQ3 Questo connettore supporta
+3.3V
(SPI_TPM_]J1 a 13 pin) oummy il sistema SPI Trusted Plat-
(vedere pag. 1, n. 11) spLMOS) form Module (TPM), che puo
l TPM_PIRQ - : . P
| archiviare in modo sicuro chiavi,
OJO[O]O]O]O]O .
1[ololo[oolo certificati digitali, password e
| SLLTPMJ‘:S# dati. Un sistema TPM permette
GND
RSMRST# anche di potenziare la sicurezza
SPI_MISO
SPCS0 della rete, di proteggere identita
SPI_DQ2

digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.
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Collettore LED AMD

FAN B R G 12v
(AMD_FAN_LED1 a 4

pin)

(vedere pag. 1,n.7)

11 collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. 11
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.

* 11 connettore del LED della
ventola AMD ¢ compatibile con
una normale striscia a LED RGB.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato;
in caso contrario, il cavo potreb-

be danneggiarsi.

Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a4 pin) 12VG R B
(vedere pag. 1, n. 24)

Questa basetta RGB ¢ utilizzata
per collegare il cavo di prolun-
ga RGB LED che permette agli
utenti di scegliere tra vari effetti
luminosi LED.

Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo potreb-
be danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 45
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile

(ADDR_LEDI a 3 pin) GND

DO_ADDR

(vedere pag. 1, n. 23) vour

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indi-
rizzabile che consente di scegliere
tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare

mai il cavo del LED indirizza-
bile secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 46
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X570 Steel Legend, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia
de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacién, la version actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

+ Placa base ASRock X570 Steel Legend (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock X570 Steel Legend

+ CD de soporte de ASRock X570 Steel Legend

+ 4x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 xtornillos para socket M.2 (Opcional)

+ 2xseparadores para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranurade
expansion

90

. Factor de forma ATX
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

+ Admite los procesadores AM4 Ryzen™ serie 2000 y 3000 con
z6calo AMD
+ PWM digital Intersil

- Diseno de 10 fases de alimentacion

- AMD X570

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
« 4 xranuras DIMM DDR4
« Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin bufer
DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0OC)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *
+ Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/
2133 ECCyno ECC*
. Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
no ECC DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133*
* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso), ECC solamente se admite
con CPU PRO.
* Para obtener mds informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 25 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.
- Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB
+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse)
+ 2xRanuras PCI Express 4.0 x16 (una sola a x16 (PCIE1); doble a
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 2xRanuras PCI Express 3.0 x16 (una sola a x16 (PCIE1); doble a
x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
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CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso)
» 2x Ranuras PCI Express 3.0 x16 (una sola a x8 (PCIE1); doble a
x8 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
+ 3 xRanuras PCI Express 4.0 x1

« Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireXTM

+ 1xZo6calo M.2 (clave E), admite el tipo de mdédulo 2230 WiFi/BT
+ Contacto 15uGold en ranura VGA PCle (PCIE1)

Graficos « Tarjeta gréfica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria
maxima compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida maxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
- Salida gréfica dual: compatible con puertos HDMI y DisplayPort
1.4 mediante controladores de pantalla independientes
+ Admite la tecnologia HDMI 2.0con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
+ Compatible con DisplayPort 1.4 con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 120Hz
+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 2.0(se necesita un monitor compatible con HDMI)
+ Admite HDR (alto rango dindmico) con HDMI 2.0
+ Compatible con HDCP 2.2 con puertos HDMI 2.0y DisplayPort
14
+ Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
+ Compatible con Microsoft PlayReady®

Audio « 7.1 Audio CH HD con Proteccién de contenido (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
» Compatible con audio Blu-ray Premium
+ Admite proteccién contra sobretensiones
- Compatible con Purity Sound™ 4
- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial
- Amplificador de auriculares de primera calidad NE5532 para
conector de audio del panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)
- Entrada de alimentacién pura
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LAN .

E/Senpanel -
posterior .

- Tecnologia Direct Drive

- Proteccién de aislamiento PCB (circuito impreso)

- Deteccion de impedancia en el puerto salida de linea
- Capas PCB individuales para canal de audio D/I

- Conectores de audio de oro

- Conector de audio dorado de 15u

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

2 x Puertos de antena (en proteccion del panel de E/S)

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 puerto de salida SPDIF 6ptica

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccién ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccién ESD)

6 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas

electrostaticas)

* Se admite Alimentacion ultra-USB en puertos USB3_56.
*La funcion de reactivacion ACPI no se admite en puertos los
USB3_56.

Almace- .
namiento

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Microfono (Conectores de

audio de oro)

8 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,
RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexion en caliente

1 x Zécalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M hasta Gen4
x4 (64 Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle
Ridge y Picasso)*

1 x Z6calo Hyper M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M y el
médulo PCI Express M.2 hasta Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock
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+ 1x Conector TPM
+ 1x Conector SPI TPM
+ 1x LED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz
+ 1xBase de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD es compatible
con una tira de LED RGB convencional.
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas
de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de
hasta 2,5 m.
+ 1x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 1xBase de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.
+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A (24
W).
+ 4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A (24
W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP y CHA_FAN4/WP se pueden detectar automaticamente
si se usa el ventilador de 3 o0 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX
+ 1 Conector de alimentacion de 8 contactos y 12V
+ 1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V
+ 1x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de audio
de oro)
+ 1x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se admite
tarjeta AIC Thunderbolt)
+ 2xBases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)

(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
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Funcion

dela

Monitor
de hard-

ware

SO

+ 2xbase de conexiones USB 3.2 Genl (admite 4 puertos USB
3.2 Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostati-

cas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario

BIOS » Compatible con “Plug and Play”

+ Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

» Compatible con Jumper FREE

+ Admite SMBIOS 2.3

+ Multi-ajuste de voltaje de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

« Deteccion de temperatura: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Tacometro del ventilador: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifica- - FCCyCE

ciones + Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las her-
ramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles daios causados por el overclocking.
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570 Steel Legend

1.3 Instalacion de los puentes

La instalaciéon muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Sino coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

Short Open
Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos
(CLRCMOSI)

(consulte la pag. 1, n° 22)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasefia, la fecha

y la hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y
restablecer los pardmetros del sistema a los valores predeterminados de instalacién,
apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacion, utilice
una tapa de puente para acortar los contactos del CLRCMOSI durante 3 segundos.
Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar
el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a

continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.
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1.4 Conectoresy cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores daniard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del

sistema

(PANELI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17) 1

Conecte el botén de
alimentacion, el boton de
restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se

encuentran en el chasis a esta

HDLED- . .
HDLED+ base de conexiones segtin las

asignaciones de contactos

que se indica a continuacion.
Cercidrese de cudles son

los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los

cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al botén de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacién.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restab-
lecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.




X570 Steel Legend

LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de alimentacién
base de conexiones para DU;&J,’;AMY del chasis y el altavoz del chasis
la altavoz +5V | | a esta base de conexiones.
(SPK_PLEDI de 7 olojo

1 10
contactos) f
(consulte la pag. 1, n° 18) i

PLED-

Conectores Serie ATA3 ~ A Estos ocho conectores SATA3
(SATA3_1_2: 2' 2' son compatibles con cables de

= =
consulte la pag.1, n° 13) by =L =] datos SATA para dispositivos
(SATA3_3_4: < de almacenamiento interno con
consulte la pag. 1, N.° 14) g g una velocidad de transferencia
(SATA3_5_6: % =L = % de datos de hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag. 1, N2 15) © [ 9

52} [52]
(SATA3_7_8: < <

, < L L =

consulte la pag. 1, N.° 16) 0 =l =l o

o [ F ~

2 2

< L) IL] &

o =l =l o

Base de conexiones USB
de ventilador de LED
AMD

(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)

Esta base de conexiones se
utiliza para enchufar el conector
USB del disipador SR3 AMD.

Cabezales USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

(USB_3_4de9

contactos) o

(consulte la pag. 1, n° 19) USB_PWR

Cabezales USB 3.2 Genl vous Hay dos bases de conexiones en

Vbus IntA_PB_SSRX-

(USB3_7_8 de 19 IntA_PA_SSRX- mapessRxe esta placa base. Cada cabezal
IntA_PA_SSRX+ GND

contactos) GND ntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl admite dos
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

(consulte la pag. 1, n° 10) ma-pAse o o puertos.

(USB3_9_10 de 19 pines)
(consulte la pag. 1, n°9)

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy
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Cabezal de audio del N EsENCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET

panel frontal ‘ "ouuea conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIOI1 de 9 oloIo] 1O panel de audio frontal.

tactos) 1 QIO
contactos ‘ T ourz L
(consulte la pag. 1, n° 29) oo o 5

MIC2 R~
MIC2_L

S

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de co-

nectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que
pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en
el manual del chasis para instalar su sistema.

. Siutiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador  ran_seen_conTroL 4 Esta placa base proporciona
de labomba de agua del e vouract ; cuatro conector de ventilador del
chasis o ! chasis de refrigeracion por agua
(CHA_FAN1/WP de 4 de 4 contactos. Si tiene pensando
contactos) conectar un ventilador de refrig-
(consulte la pag. 1, n° 31) eracion por agua del chasis de 3
contactos, conéctelo al contacto
(CHA_FAN2/WP de 4 GND 1-3.

contactos)

(consulte la pag. 1, n° 25)

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(CHA_FAN3/WP de 4

contactos)

12 34

(consulte la pag. 1, n° 21)

(CHA_FAN4/WP de 4

contactos)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNETIININ

(consulte la pag. 1, n° 12)




Conector del ventilador
dela CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

X570 Steel Legend

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de 3 con-
tactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector para ventilador
de la bomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— N e

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracién por agua de 4 con-
tactos. Si tiene pensando conectar
un ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentaciéon
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién ATX
de 12V y 8 contactos. Para uti-
lizar una toma de alimentacién
ATX de 4 contactos, conéctela en
los contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU y no ala tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion

PCle a este conector.
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Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

Conecte una fuente de aliment-
acion ATX 12V en este conector.
*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una unica direccion.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del
cable GPIO.

*Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE4 (ranura
predeterminada).

Base de conexiones TPM/
LPC

(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 28)

GND

PCICLK
FRAME
PCIRST #

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1

LAD3
+3V
LADO

S_PWRDWN #
SERIRQ #

GND
GND

+3VSB
GND

Este conector es compatible con
el sistema Modulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefas y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 de 13 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK

SPI_MOSI
RST#
|TF;M,P|RQ

SPI_MI
SPI_CS0
SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#

SO

Este conector es compatible

con el sistema SPI Mé6dulo de
Plataforma Segura (TPM, en
inglés), que puede almacenar de
forma segura claves, certificados
digitales, contrasefias y datos. Un
sistema TPM también ayuda a
aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la
plataforma.
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Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LEDI de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 7)

B R G 12v

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexion del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

* La base de conexiones de LED
del ventilador AMD es compat-
ible con una tira de LED RGB
convencional.

Precaucion: Nunca instale el ca-
ble de LED del VENTILADOR
con la orientacidn incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADERI1 de 9
pines)

(consulte la pag. 1, n° 24)

12V G R B

Este cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED
RGB que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precauciéon: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 45 para
obtener més instrucciones sobre
esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LEDI de 3 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)

1
GND
DO_ADDR

VOouT

La base de conexiones se usa
para conectar el alargador de
LED direccionable que permite
a los usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacion LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 46 para
obtener mds instrucciones sobre
esta base de conexiones.

X570 Steel Legend
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1 BBepgeHmne

Braropapum Bac 3a mprobpeTeHe Haie>KHOI cucteMHolt Iratsl ASRock X570 Steel
Legend, BbIITycKaeMoii IOJ] IIOCTOAHHBIM )KECTKMM KOHTPOJIeM KadecTBa KOMIIaHUI
ASRock. Ota MmaTepuHCcKas 1/1aTa 06ecIedBaeT BeNMKO/EIIHYIO TPOU3BOJUTEIBHOCTD
U OT/IMYAETCA HaJIeKHOI KOHCTPYKIIVEil B COOTBETCTBUM C TPeOOBAHUAMY KOMITAHMN

ASRock B OTHOLIEHN Y Ka4eCTBa U JOTOBEYHOCTI.

Ilo npuuumne 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCTIUK CUCTIEMHOT NLAMBL U NPOZPAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepacumoe nacmosujeii 00Kymenmayuu moxcem 6vimp usmenero 6e3
npedeapumenvHozo ysedomnenus. IIpu usmenenuu codepmumoz0 Hacmoauezo JoKymeHma
e20 00HO0B7IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha e6-caiime ASRock 6e3 npedsapumenvHozo
yeedomnenus. IIpu Heo6xo0uMocmu mexHu4eckoil no00epuKi, CBA3AHHOL C MAMePUHCKOIL
naamoii, nocemume 6e6-catim u HallOume Ha Hem UHPHOPMALLUIO O MOOENU UCNONb3YEMOTE
samu mamepunckoii nnamot. Ha 6e6-caiime ASRock maxsie moxHo Hatimu camolil nocneOHuil
nepeuenv noodepicusaemvix VGA-xapm u I[I1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMnneKT NocTaBKu

+ Marepunckas mmara ASRock X570 Steel Legend (popm-dakrop ATX)

» Kparkoe pykoBoscTso 1o ycranoske mmarel ASRock X570 Steel Legend

+ KommaxTt-guck ¢ ITO gna mmatsr ASRock X570 Steel Legend

+ 4 xabens nepegaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaTcst OTAEIBHO)
+ 3 BuHTa 715 crota M.2 (mpnobpeTanTcs OTAeNbHO)

+ 2 croiika #s ree3ga M.2 (mprobpeTaroTcs OTAENbHO)
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X570 Steel Legend

1.2 TexHUYecKne xapakTepucTrKn

Mnatdopma

un

Yuncer

Mamartb

Cnotbl
pacwmpeHus

Dopm-dakrop ATX

Mepnas nevatHas mara (2 yHIUm)

Topnepxuparorca mpoueccopsr AMD cepun Ryzen™ 2000 u
3000 mox coker AM4
udposoit IVIM-kouTponep Intersil

Cucrema nutanus 10
AMD X570

JIIByxkaHanbHas namMmaTb DDR4

4 rue3ga DDR4 DIMM

ITporeccopst AMD cepun Ryzen (Matisse) mopepxuBaioT
mopynu namaT DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266
(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133
¢ ECC u1 6e3 ECC, HebydepusoBaHHOI maMsaTi®

ITporeccopsr AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopepxuBaioT Mogynu namMmaT DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*
ITporeccopsr AMD cepun Ryzen (Picasso) mopmepxuBaioT
mopynu namaT DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/
2133, He orHocsmuxcs k ECC, HeGydepnsoBaHHOI maMsaTin*

* IIns mponeccopos cepun Ryzen (Picasso) mogynp mamaru ECC
MOJIIeP>KMBACTCA TOIBKO Iporeccopamu PRO.

* lomonHuTenbHas nHGOpMaIus npeacrasiera B Crycke
cosmectuMoit mamATH (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

* MakcuManbHble nogaep>xusaeMble yacTorel DDR4 UDIMM cm
Ha cTp. 25.

Makcumanbubiit 06em O3Y: 64 T'6

[To3onoveHHsbie (15 MKM) KOHTaKThI ¢1oToB DIMM

IIII cepunt AMD Ryzen (Matisse)

2 x PCI Express 4.0 x16 rHe3n (ogunapHbiit npu x16 (PCIEL);
nBoitHoit pu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

IIII cepuu AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

2 x PCI Express 3.0 x16 ruesp (ognuapubiit npu x16 (PCIED);
nBoitHoit pu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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IIII cepun AMD Ryzen (Picasso)
« 2x PCI Express 3.0 x16 ruesp (oguHapubiit mpu x8 (PCIEL);
nBortuoit mpu x8 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* Ilogaep>XxMBaIOTCA B Ka4eCTBe 3arpy304HbIX SSD-aucky Tuna
NVMe

« 3 cnora PCI Express 4.0 x1

« Ilopgepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

+ 1 cnor M.2 (ko4 E) gist mopynsa WiFi/BT tuma 2230

+ IlosomouenHsle KoHTaKThI pazbema VGA PCle (PCIEL) 15u

padnueckan « Berpoennbiit Bumeoagantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nogcmcrema nponeccopax APU cepun Ryzen*
*MaxTryeckas NOAIeP>KKa 3aBUCUT OT IIPOIeccopa
« DirectX 12, nukcenbHble meitgeps 5.0
+  O6muit 06bemM mamaATy o ymondaunio 2 I'b. TlogmepxnBaercs
MaKCUMaJIbHBII 00 uit 06’beM mamaTu o 16 I'b.
* Jly1st MakcMabHOro obuero o6vema namsitu 16 I'b rpebyercs
YCTAaHOBUTD CUCTEMHYIO TaMATh eMKOCTbI0 32 I'b.
+ JIBa rpadmyeckux BbIXofa: noagepskka nopros HDMI n
DisplayPort 1.4 He3aBUCHMBIMU KOHTPOJITIEPAMI AMCIIIEA
« Iloppepxxmusaercas HDMI 2.0c MaKcMMa/IbHBIM paspelieHueM o
4K x 2K (4096x2160) npu gacrore o6HOBIeHNs 24 'y (3840x2160
ripu 30 I'ny)
+ Ilommepxusaercs DisplayPort 1.4 ¢ MaKcManTbHbIM
paspemnrerneM 1o 4K x 2K (4096x2160) npu 120 T'g
+ Tloppepxuparorcsa Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/uBeT),
xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopr HDMI
2.0(rpebyerca coorBercTBy0muit HDMI-MonuTop)
« IlopmepxuBaeTcs pacUIMPEeHHBIN JUHAMUYECKNII INaTIa30H
(HDR) B pexxume HDMI 2.0
+ Ilopmepxmusaercs Gpynkuus HDCP 2.2 gepes moptet HDMI 2.0u
DisplayPort 1.4
+ Ilommepxxka BbiBOAa Bupieo ¢ paspeurernem 4K Ultra HD (UHD)
Ha moptel HDMI 2.0u DisplayPort 1.4
+ Ioppeprxka Microsoft PlayReady®

3ByK + 7.1-KaHa/NbHBLI 3BYK BbICOKOI yeTkocT HD Audio ¢ samuroit
maHHBIX (aynnokofek Realtek ALC1220)
» Tlopgpepxxa Premium Blu-ray Audio
+ 3aIuTa OT IepenajjoB HANPSHKEHNUs B 9JIeKTPUYECKOIL CeTI
« IMopmepxka Purity Sound™ 4
- Konpgencaropst st aynuocucrem cepun Nichicon Fine Gold

- 120 56 SNR DAC ¢ suddepeHInanbHbIM YCUIUTENEM
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LAN

MopTtbl BBOAA-
BbiBOAA Ha
3agHell naHenn

- [lepoknmaccubit ycunurenb NE5532 g rapHuTyphl y
ayaMopasbeMa Ha IepejiHeil maHeny (IO Aep>KuBaloTCA
TapHUTYPBI C COMPOTUBIEHNEM 10 600 OM)

- CrabunusyupoBaHHbII BXOJ IINTAHMA

- Texnomornsa Direct Drive

- Vsonupyromniee sKpaHNpPOBaHME IEYATHOI M/IATHI

- Ompenenenye CONpOTUBIEHNA HATPY3KM, TIOAKTIOYEHHO

K TMHEHOMY BBIXOZY.

- OTpenpHBIE CTOM TIEYATHON TIATHI JI7IAA 1EBOTO U IIPABOTO
ay/IMOKaHa/MIOB

- [TosomovenHbIe KOHTAKTHI AYINOPA3HEMOB

- [TosonoduenHbIi ayanopasbem (15 MKM)

« TMopmepxka DTS-mopxmouenns

- Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

+ GigaLAN Intel’ I211AT

- ToppepxuBaercs npobysxenne mo JIBC

+ MonHuesammuTa i 3alUTa OT NIEKTPOCTATUYECKUX
paspAnos

« Tloppepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az

- Ilopmepxusaercsa PXE

+ 2 aHTeHHBIX TOpTa (Ha IIaHe/IM C IOPTaMM BBOJIa-BBIBOJIA)
« 1lmopr PS/2 g Mpimm/KnaBuaTy pot
« 1 nmopr HDMI
« 1 nopr DisplayPort 1.4
« 1 onruyeckuit Boixon SPDIF
« 1mopr USB 3.2 Gen2 Type-A (10 T6ur/c) (c 3aupuroit ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PA/IOB)
« 1mopr USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6urt/c) (c 3amuroit ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PA/IOB)
« 6 moproB USB 3.2 Genl (c 3a1mTOI OT 37€KTPOCTATUIECKUX
paspsnoB)
* @ynkuns muranns yepes USB (Ultra USB Power)
nojep>kuBaeTca Ha moprax USB3_56.
* @ynkuus npobyxenns ACPI He mopepxuBaeTcs Ha MOpTax
USB3_56.
+ 1 nopr JIBC RJ-45 ¢ naankaTopamn (KAKTUBHOCTB/
Coepunenne» u «CKOpOCTb»)
+ Paszpemst HD Audio: 3agune fHAMMUKY / IIeHTPaTbHbII
IMHaMMK / cabBydep / TuHeHBbII BXOJ / IepefjHie
muHaMuky / MuKpodos (ITo3o/oueHHbIe KOHTAKTbI

aynopasbeMoB)

X570 Steel Legend
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3anoMmunHawwme
ycTpoicTBa

Pasbembl

+ 8xmopra SATA3 co CKOpOCTBIO Iepefiauy JaHHBIX 6,0 T'6/
¢, mopepxka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ,
AHCI n «ropsi4ero nojgKmo4eHns».

+ 1 cnor Hyper M.2 (M2_1), nogaepxuBaeTcsi MOFyIb M.2
PCI Express Tuma 2230/2242/2260/2280 c xmouom M fio
Bepcun Gen4 x4 (64 T'6ur/c) (c Matisse) wan Gen3 x4 (32
I'6ur/c) (c Pinnacle Ridge u Picasso)*

« 1xcnor Hyper M.2 (M2_2), mopuepxuBaeT MOLy/Ib M.2
SATA3 tnna 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ TponycKHOII
croco6HOCTHI0 6,0 ['6/c m Mopmyns M.2 PCI Express 1o
Bepcun Gen4 x4 (64 T'6/c) ¢ xirogom M.*

* ITopmep>XKMBAIOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-yckn tumna
NVMe

* TloppepsxnBaercst KommiektT ASRock U.2

« 1 konogka TPM

« 1 konogka SPI TPM

« 1 Ko/IO#Ka CBETOAMOAHOTO MHANKATOPA IUTaHNA U
KOPIYCHOTO AMHAMIKa

« 1 X KOJIOZIKA [I/Is TIOJK/TI0YEeH Vsl CBETOMOHOI TTOICBETKY
BeHTUNAATOpa AMD.

* Konmopka /11 MOAK/IF0YEH s CBETOAMOHON IOICBETKIA
BeHTIIsITOpa AMD coBMecTIIMa ¢ 0GBIYHOI CBETOAMOLHOI
RGB nentoit.
* Komopka fi/1s1 MOJ{K/TI0YEH ST CBETOIMOHO ITOJ[CBETK I
BeHTHAATOpa AMD Tofiilep)XK1BaeT CBETOMOIHbIE TeHThI
MOIIHOCTBIO He 6ornee 36 Bart (3 A) u mmuHO 10 2,5 M.

« 1 konmogka ceeropmonuoit RGB-nogcBeTkun
* Tlopmep>xnBaeTcs cBeTOAMOAHAA TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOJ MOITHOCTBIO 10 36 Br).

« 1 Komopxa azpecyemMoii CBeTOAMONHONM MOJACBETKN
* Tlopmep>xnBaeTcsa cBeTOAMOAHAA IeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIHOCTBIO 10 15 Br).

« 1 pasbem g BeHTUAATOpA oxnaxaeHus ITI,
4-KOHTAaKTHBIN

* Pasz’beM NpO1eCCOPHOTO BEHTUIATOPA MO P>KMBAET
BEHTIWISATOP C moTpebisieMbIM TOKOM He 6osee 1 A (12 Br).

« 1 pasbeM [/I BEHTU/IATOPA VTN BOJAHON IIOMIIBI BOZITHOTO
oxmaxpenns 111 (4-KoHTaKTHBII) (CMapT-perynarop
CKOPOCTY BEHTHU/ISATOPA)

* PagbeM JI/1s IPOLIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA U/
BOJISTHOIT TIOMIIBI IIOifieP>KMBAET BEHTU/IATOP C OTPeO/IseMbIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br)



MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opynoBaHusa

X570 Steel Legend

* 4 pas3beMBbl 71 KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MM BOJAHOM
IIOMIIBI (4-KOHTAKTHBII) (CMAapT-peryaaTOp CKOPOCTH
BEHTUJIATOPA)

* PasbeM /17151 MPO1I€CCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA UK
BOJISTHOJT IIOMIIBI [IOAI€P)KMBAET BEHTU/IATOP C OTPe6IsIeMBIM
TOKOM He 6onee 2 A (24 Br).

* Ona pasbemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA _
FAN2/WP, CHA_FAN3/WP u CHA_FAN4/WP aBroMaTu4ecku
oTIpefiensAeTCs TUI MOK/TIOUYeHHOTO BeHTU/IATOpA: 3- M/IN
4-KOHTaKTHBII.

+ 124-koHTaKTHBIX pazbeM nuTanusA ATX (BboicOKOMIOTHBI
pasbeM MUTAHNUS)

+ 1 pasvem nutaHus 12 B (8-KOHTaKTHBIN pa3beM MUTAHUSA
BBICOKOI1 TIOTHOCTN)

+ 1 paspeM mutaHus 12 B (4-KOHTaKTHBI pa3beM IUTAHNS
BBICOKOI TIJIOTHOCTI)

+ 1 ayamnopasbeMm A nepefHeli naHenu (0307I04eHHbIE
KOHTAKTbI ayiNOpasbeMa, 15 MKM)

+ 1 konopka USB pns nogkintouenus senTunsTopa AMD co
CBETOJIMOIHOI MTO/ICBETKOM

+ 1 AIC-pasbvem Thunderbolt (5-xonTaxTHbI1) (Ilogmepxusaer
TonbKo kapTy ASRock Thunderbolt AIC)

+ 2 xomopku USB 2.0 (4 mopta USB 2.0, ¢ samuroit ot
3NIEKTPOCTATUYECKMX Pa3PAJOB)

+ 2 xomopka USB 3.2 Genl (4 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit

OT 97IEKTPOCTATUIECKIX PA3PALOB)
+ 1 xonopka mopra USB 3.2 Genl tun C Ha nepepHeit manenn (¢

SaIlH/[TOIZ OT 3IEKTPOCTATUYIECKUX paSpHHOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nogaepsxkoit rpadudeckoro
nHTepderica

+ Tloppepxxa rexnonoruu «Plug and Play»

+ CoBMeCTHMOCTb C yIIpaB/IeHNEM SHEPTrONOTPeOIeHNEM 110
ACPI5.1

+ Ilopmepxxka pynkunn JumperFree

+ Toppepxxmusaerca SMBIOS 2.3.

+ Perymuposka nanpskennit IIII, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC,
+1,8B, VDDP

« Kontponb remneparypsoi: Benrunarop LIIT; Beatunarop
MM noMIIa BogisiHoro oxnaxenus LI, Bentunarop nmm
IIOMIIa BOJITHOTO OX/IaK/IeHN A KOpITyca

» Taxomerp: Bentunarop LII; Beutunarop nim nomma
popisiHoro oxnaxzaenus HIT; BeutunAaTop nnyu nommna

BOJAHOI'O OXJIAJKJAEHM A KOPITyCca
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+ Becurymuas pabora (c aBTOMaTM4ecKoil peryanpoBKOit
CKOPOCTY BpallleHN B 3aBUCUMOCTY OT TeMIIepaTy pbl
LII): Beutnnarop LIT; BeuTunArop nm moma
BozisiHoro oxnaxkaenusA LIT; Beutunarop unyu nommna
BOJITHOTO OXJIaXK/IEHM Sl KOpITyca

+ Perynuposxka ckopocTu Bpamenus: Benrunarop HII;
Bentunarop nny nommna BogAHoro oxnaxjenus HII;
BeHTUIATOp MM TOMIIA BOZISTHOTO OXJIaXK/IEHM S KOpITyca

+ Kontponb manpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B,
Hanpspkenne anpa III, VDDCR_SOC LII, DRAM,
VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8 B, VDDP

OnepauunoHHble

cUcTemMbl + Microsoft® Windows® 10 (64-paspspHast)

CepTudukaumus - FCC,CE
« Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heobxopum 610K

MUTaHNA, COOTBeTCTBY O cranapTy ErP/EuP)

* C dononnumenvHoil undopmanuetl 06 u30enUU MOKHO 03HAKOMUMDCS HA 6e0-caiime: http://www.asrock.com

Credyem yuumovleamo, 4mo paszox npoueccopa, 6Kn04as usmerenue nacmpoex BIOS,
npumerenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanie uHCmpymeHmos pazeona
He3asUCUMbLY NPOU3BOOUmenell, Conpsicer ¢ onpedesennoim puckom. Paseon npoyeccopa
MOKeM CHU3UMb CMAGUIbHOCMb CUCHEMbL UL 0aKce NPUBECHU K NOBPeNIeHUt0 ee
KOMNOHEHMOo8 uycmpoﬁcm& Paszeon HPGMECCOP(Z ocyuLecmesnsemcs noiv3osamenem

Ha co6cmeennblil PUCK U 30 cO6CMBenHblil cuem. Mot He HeceM OMBeMCmMEeHHOCb 3a
B03MONHDLIL yUu4epO, 6b136aHHDLIL PA2OHOM NPOUECCOPA.
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X570 Steel Legend

1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka II€peMbIY€EK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. HPI/I YCTAaHOBKE II€PEMbIYKM-KOMIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIE€PEMBIYKA «3aMKHYTa». Ecnn II€peMbIYKa-KOIIIAa9Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKA «PA3OMKHYTa».

Short Open
TTepembruka copoca 3amkuyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
(CLRCMOS1) 2-KOHTAKTHAA MEPEMbIiKa PasomkHyTa: [To ymMomdaHmio

(cm. cTp. 1, Ne 22)

CLRCMOSI ucnonbsyercs ansa yganenus ganapix CMOS. B namaru CMOS
cofiepKarcs TaKye JaHHbIe O HACTPOIIKe CYCTEMbI, KaK CYCTEMHBbIII Taposb, jaTa,
BpeMsI M IapaMeTpbl HACTPOIKM cUCTeMBbl. YTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTH ITapaMeTPhI
CHMCTeMbI Ha HACTPOJKY II0 YMOTYaHNIO, BBIKTIOUNTE KOMIIBIOTED U U3B/IEKUTE BUIKY
13 PO3ETKM, a 3aTeM KOJIIIaYKOBOJ1 IlepeMblYKoi 3aMKHUTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI1
Ha 3 cexyHppbl. [Tocre copoca Hacrpoek CMOS He 3a6y/bTe CHATDH KOIIIAYKOBY IO
nepembruky. IIpu Heob6xopmumocTu coOpocuts Hactpoitku CMOS cpasy mocre
o6HoBenus BIOS cHavaia mepesarpysure CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTEP

nepes copocom Hacrpoek CMOS.
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1.4 Konogku n [Pa3beMbl, PACNOJIOKEHHDIE Ha CUCTEMHOM

nnarte

Pacnonosxcennvie Ha cucmemHotl niame konodxku u pasvemol HE sensiomes nepemoruxamu. HE
yCmanasnusaiime Ha amu KO00KU U PA3beMbl NePeMblYKU-KOANAUKY. YCmMaHo8Ka nepempluex-
KONNAYKO08 HA IMU KOOOKU U PA3BEMbL MOKEM BbI36AMb HEYCIMPAHUMOE NOBPexOeHUe
cucmemHol naamot.

Komojka cucreMHoit

maHenmn

(9-xonTakTHasn, PANELI)
(cm. cTp. 1, Ne 17)

TopkmounTe pacmonoKeHHbIe
Ha KOpIyce KHOIIKY IIMTaHM A,
KHOIIKY Ilepe3arpysKu u
MHIMKATOP COCTOAHNUA

CHUCTEMBI K 3TOM KO/I0KE B

COOTBETCTBMM C Ha3HAYEHVEM
KOHTAaKTOB, IPUBEJIeHHbIM
nimxe. [lepes mopkmouenneMm
Kabereit onpeennTe
TIO/TOKUTENbHBII 1

OTPI/IHaTeHbeIﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (knonka numanus):
Ilookniouerue KHONKU NUMAHUS, PACNONIONEHHO HA nepedHeti naxenu kopnyca. MosxHo
HACMPOUMb CHOCOO BbIKIOHEHUS CUCMEMbL NPU HANCAMUL KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

Todxntouenue kHonku c6poca, pacnonoxenHoi Ha nepedreti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY c6poca, 4mo0vl nepesanycmumo KOMNbIOmMep, eci OH 3a6UC U HOPMATbHbLIL
nepe3anyck Heso3moucet.

PLED (c6emo0uo0Hviii uHOUKamop numanus Cucmemot):

IodknioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUSA, PACHOIONEHHO20 HA nepedHeli naen Kopnyca.
CeemoduodHbvlil uHOuKamop zopum, Kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema naxooumes
6 pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs é pesicume
oxmcudanus S4 unu sviknouena (S5), cemoouod me zopum.

HDLED (céemoduodHuvtii unduxamop pabomol #ecmxo2o 0ucka):

IodknoueHue c8emoduodH020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HECMKO020 OUCKA, PACNOLONEHHO20 HA
nepedreti navenu. CeemoouodHvLii UHOUKAMOP 20pUM, K020a HeCMKUil OUCK BbLNONIHAEN
CHUMbLBAHUE UL 3ANUCO OAHHDLX.

Ilepednsis nanenv moxem Golmv pazHoil Ha pasHvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
PuCYlOﬂO.’)ICeHbl KHONKAa numaxHusd, KHonkKa nepesanycxu, uHBuKamop numadHus, quuKamop
pabomut secmkozo Oucka, OuHamux u m.o. IIpu noOxnouenuu nepedHeil namenu K 3moit
Ko0n00Ke NOOKAI0UALIMeE NPOBOOA K COOMBEMCMBYIOUSUM KOHMAKMAM.
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Konoznxa cBeToa1ogHOro SPEAKER IIpennasnadeHa s
VHAMKATOpA IUTAHNS U DU,\?’\;J:;AMY MIOAK/TIOUEHIISI CBETOAOLHOTO
AMHAMMKA KOPITyca +5V | | MH[MKATOPA MUTAHUSA U
(7-xonTakTHas1, SPK_ olo O JNVMHaMMKa KopIryca.
PLEDI) ' ? i Q
(cm. cTp. 1, e 18) P EDs
PLED-

Paszpembr Serial ATA3 ~ B[ - O1y mrecth Bocemb SATA3
(SATA3_1_2: 2| QI NpeHa3HAYEHBI 1715
cM. cTp. 1, Ne 13) 5; =L = 'f,_‘, nopknodeHus Kabemeit SATA
(SATA3_3_4: ~ R BHYTPEHHJX 3aIIOMIHAIOINX
cM. cTp. 1, Ne 14) g g YCTPOJCTB /151 Iepefadn
(SATA3_5_6: % =L = 5 TAHHBIX CO CKOPOCTBIO JIO
cm. crp.1,Ne 15) $| =] ] 2' 6,0 T6/c.
(SATA3_7_8: E I E
cm. crp.1, Ne 16) o=l =l e

@ I ™

£ :

5 LS

Konopnka USB mns . OTa KOMoAKa CITYXKUT [/
TIO/IK/TI0YeH I S &ND MoJK/IoueHN s pasbeMa USB Ha
BeHTUNATOpa AMD USB_';'V\,;+ kxynepe AMD SR3.
CO CBETOZMOJIHOTL
TIOJICBETKO
(4-xonrakTHas, USB_5)
(cm. cp. 1, Ne 30)
Komnopku USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHcKoi mate
B

(9-xoHTaKTHas,
USB_1_2)
(cMm. cTp. 1, Ne 20)

nMeeTcs nBe Komopku. Kakmast

xonoxka USB 2.0 mopmep>xmBaeT

Ba IOpTAa.
(9-xoHTaKTHAaS, 1 A P
USB_3_4) p-
(em. cTp. 1, Ne 19) USB_PWR
Komopgku USB 3.2 Genl Vous Ha marepuHckoit iate
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-xoHTaKTHAas, IntA_PA_SSRX- ImAPB_SSRX+  pIMeeTCs iBe Komopku. Kakmast
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_7_8) eND Inté,_PB_SSTX- xonozika USB 3.2 Genl
(CM. CTp. 1, Ne 10) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
) NA_PA_SSTX ND MO Aep>KMBALT JiBa ITOpTa.

(19-koHTaKTHAs, oND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
USB3_9_10) IntA_PA_ D Dummy

(cm. cTp. 1, N0 9)
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AyJMOKO/IOfIKa TlepeHeil
TaHesn

(9-xonTakTOB, HD_
AUDIOL1)

(cm. cTp. 1, Ne 29)

Sra KO/IOfIKa TpeHa3HaYeHa JI/I

ND
PRESENCE#
MIC

TIOAK/TIOYEHMSA aY/[NOYCTPOICTB
K IIEpe/IHelt ayAyonaHen.

1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuieHuss nodoepicusaem GyHKuu0 pacnosHasanus pasvema,

&

HO 07151 € NPABUNLHOTE PAGoMbL HE06X00UMO, 4M0ObL IPO60O nAHeU KOPHYCA n000epHUEas
nepedawy cuenanos HDA. VIHCmpyKuyuu no ycrmanoeKe CUcmembl CM. 8 IMOM PyK0B80OCH e
u pyKosodcmee Ha KopHyc.

. IIpu ucnonviosanuu ayouonanenu AC’97 nooknwuume ee k ayouokonooxe nepeoHei

nawenu, Kak ykasawo dasuee:

A. ITookaouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. ITooxnwuume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) k OUT2_L.

C. Hoodknwuume nposod sasemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcsi monvko 0715 ayouonaHesnu 8b.coko2o
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayduonanenu AC’97 ux nookno4amo He Hy*HO.

E. Ymo6v akmusuposamp nepednuii mukpogpon, nepetioume Ha exnaoxy FrontMic nanenu
ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (I'pomkocmy 3anucu).

Paswvembr gisa

FAN_SPEED_CONTROL HaHHaH MaTepMHCKaH

BEHTUIATOPA MJIN IIOMIIbL CHA_FAN_SPEED

BOIAHOTO OX/TAXKIOEHUA

IJIaTa OCHAIll€HA Y€ThIpE

FAN_VOLTAGE
4-KOHTaKTHBIM pa3beMOM 14

[PINNIES

GND
Kopmyca CUCTEMBI BOASTHOTO OXJIa K IeHIs
(4-xonrakTHbIt CHA _ KopIryca. 3-KOHTaKTHYIO
FAN1/WP) CIUCTeMY BOASHOIO OX/IaXKeHMs
(cm. cTp. 1,Ne 31) KOpITyca CIeiyeT IOAKII0YaTh K
KOHTaKTaMm 1-3.
(4-xonTakTHBIT CHA_ GND
FAN_VOLTAGE
FANZ/WP) FAN_SPEED
(CM. CTp. I,NQ 25) FAN_SPEED_CONTROL
(4-xonTakTHBIT CHA_
FAN3/WP) IR
(cm. cTp. 1,Ne 21)
(4-xonTakTHbIT CHA_ 1 GND
2 FAN_VOLTAGE
FAN4/WP) 3 CHA_FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

(cm. cTp. 1,Ne 12)
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Pasbem BeHTUIATOPA
OXJIaXKJIeHN s poleccopa
(4-konrakra, CPU_FANI1)
(cMm. cTp. 1,Ne 3)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

OTa MaTepMHCKas I1aTa
cHab)KeHa 4-KOHTAKTHBIM
PasbeMOM /Il Ma/IOIIyMAIIero
senTunaropa LII1. Eciu Bbi
cobmpaeTech HOAKIIOUNTD
3-KOHTAKTHbIi BEHTUATOP
OXJIaXKJIeH N TIPOL[ECCOpa,
MOZIK/IIOYAliTe ero K KOHTAaKTaM
1-3.

Pasbem g BenTUNATOPA
VIV TIOMIIBI BOJJSIHOTO
oxmaxkaenus [T
(4-xonTakTHbIT CPU_
FAN2/WP)

(cMm. cTp. 1,Ne 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

- W

JlanHas MaTepMHCKasA I1aTa
OCHallleHa 4-KOHTaKTHBIM
pas3’beMoM Ji/Is CUCTEMbI BOITHOTO
oxnaxxaenns LI1. 3-koHTaKTHYI0
CUCTEMY BOJ[THOTO OXJIaXK/IeHN A
LIIT cnepyeT mopgKmoyaTh K
KOHTaKTam 1-3.

Paspem nuranusa ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(M. cTp. 1, Ne 8)

OTa MaTepUHCKas I1aTa
OCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbpemom nutanus ATX. Uro6sr
VICTIONIb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem mutaHua ATX,
IIOAK/TIOYUTE €ro BA0J/Ib KOHTAKTa
1 u xoHTakTa 13.

Paspem nuranus ATX 12 B
(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(cm. cp. 1, Ne 1)

9Ta MaTepUHCKaA I1aTa
OCHaIeHa 8-KOHTaKTHBIM
pasbpemom nuranus ATX

12 B. Yt06b1 UCTIONMB30BaTH
4-KOHTAKTHBIN pa3beM NUTAHNUA
ATX, MOIK/TIOUNTE €0 BIOIb
KOHTaKTa 1 ¥ KOHTaKTa 5.
*Buumanmne! Yoemurecn,

YTO MOXKIHYEHHBIN Kabenb
NUTAaHUA NpeJHa3HAYEH I
IITI, a He g BugeokapThl. He
MO K/II0YaiiTe Kabenb nuTaHus
PCle kx aToMy pasbemy.

X570 Steel Legend
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Paspem niuranus ATX 12 B
(4 xonTakTOB, ATX12V2)
(cm. cTp. 1, Ne 2)

U

K nanHOMY pasbemy

MO K/TI0YAETCH UCTOTHIK
nurtannsg ATX 12 B.
*PasbeM OT 6710Ka MUTAHUA
TIOZICOEAMHACTCSA K 9TOMY
pasbeMy TOJIBKO B O{HOI
OpMeHTALNN.

Pasbem Thunderbolt AIC
(5 konrakros, TBI)
(cm. cTp. 1, Ne 27)

[lopx/Iro4YnTe IIATy
pacuupenns (AIC)
Thunderbolt™ x pazbemy
Thunderbolt AIC ¢ momobio
untepdericaoro GPIO-kabens.
* YcraHOBUTE IIJIATY
pacupenns Thunderbolt™

B cnot PCIE4 (cot o

YMOTYaHMUIO).
Konogka LPC/TPM - IT0T pasbeM obecrednBaeT
z =
(17-xonTakToB, TPMSI) 3 = TOJI/IEP>KKY CUCTEMbI
¥ E = .
(cm. cTp. 1, Ne 28) 35 s Trusted Platform Module
[a) 850 z o
z2£2¢2:z SEZ (TPM), xoTOpas crioco6Ha
obecreynTh HAJIKHOE
XpaHeHue Koudeil, 1dpoBbIX
curprg 2o cepTudUKaTOB, IMAPOTIeN 1
z
S = % STsS 36 nansbix. Cucrema TPM Takxe
g
* MOBBIIIAET YPOBEHD CETeBOIL
6e30macHOCTH, 3alMIaeT
1uQpoBbIe NAEHTIUKATOPBI
7 06ecreynBaeT 1e0CTHOCTD
1aTHOPMBI.
konogka SPI TPM SPI_DQ3 JT0T pasbeM obecreunBaeT
+3.3V
(13-koHTaKTHas, SPI_ Dummy MOAJEpKKY cucteMbl SPI
CLK
TPM_J1) spi_wos, Trusted Platform Module
(em. cTp. 1, Ne 11) | Tem_pira (TPM), KoTOpas crioco6Ha
O[O]O[O[O[O]O! 06ecTIeynTh Haf[e)KHOe
| [©l[e][e][e](e][0) .
| f XpaHeHue K/Toueit, IuQpoBbIX
SPI_TPM_CS# o
GND cepTuduKaToB, Iapoeit n
RSMRST#
SPI_MISO nanHbix. Cucrema TPM Takke
SPI_CSO .
SPI_DQ2 MOBBIIIAET YPOBEHD CETeBOIL

6e301acHOCTH, 3alNIaeT
1dposble NAEHTUPUKATOPBI
1 obecreynBaer 11e7I0CTHOCTD
1aTHOPMBI.
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Konopxka gns
MOAK/TIOYEH A
CBETOJMOHO
MO/ICBETKY BEHTU/IATOPA
AMD.

(4-xonTakTHAsz, AMD_
FAN_LEDI)

(em. cp. 1, Ne 7)

B R G 12v

Konopka mist mogKaodeHus
CBETOJVIOHOI IOJCBETKN
BeHTUAATOpa AMD cnyxut ansa
MOAK/TIOYEeHN A YIMHUTETbHOTO
Kabes CBETONMOIHOI
RGB-noncBeTku, KOTOpbIit
mocrasnsgeTcs ¢ Kynepom AMD.
TToax/m04nB 3TOT Kabenb, MOKHO
pasnuyHble CBeTOBbIE 3)(DEKTHI.
* Konmopka st MOJK/II09eHU S
CBETOJMOMIHOM TIOICBETKN
BeHTunsATopa AMD coBmecTnma
¢ 06b19HOIT cBeTOmMonHOoT RGB
JIEHTOIA.

Buumanue! Kareropmyeckn
3ampelaeTcsa NOFKIIYAaTh
Kabenb CBETOMMOIHON
TOACBETKN BEHTIIATOPA C
HapylIeHMeM NOTAPHOCTHU, TaK
KaK 9TO MOXKeT IIPUBECTH K eT0
TOBPEX/IEHIIO.

Konopka cBeTORMOIHOI
RGB-noficBeTK 1
(4-xonTakTHBIN,RGB_
HEADER1)

(cm. cTp. 1, Ne 24)

12V G R B

Ira konogka RGB-mofcBeTkn
CITYKUT [/ TIOAK/TI0UEeH I A
YATUHATENTBHOTO Kabers
ceeroguogHoit RGB-nogcerku,
KOTOpas M03BOJIAET Pealn3oBaTh
pasnauyHble CBeTOBbIE 3D (DEKTHI.
Buumanue! Kareropmyeckn
3anpenjaerca NOZKI0YaTh
Kabenb cBeTopmonHoit RGB-
MOACBETKI C HApyLIEHNEM
TMONAPHOCTH, TAK KaK 3TO
MO>KeT HPIBECTH K ero
TOBPEX/EeHNIO.

* JlorionHUTEIbHbIE CBeJleH s 00
VICIIO/Ib30BAHMY TOI KOTOTKI
CM. Ha cTp. 45.

KOJIOZIKa af{PeCyeMOit
CBETOJMOTHO
TOJICBETKM 5o ADESD
(3 xonrakra, ADDR_ vouT
LEDI)

(cMm. cTp. 1, Ne 23)

9Ta KOIOJKA CITY>KUT JiIs
IOOK/ITIOYEHM A yﬂ)’[I/IHI/ITe]IbHOFO
KabeJs afjpecyemoit
CBETOJMOIHOM MOICBETKIA,
KOTOpasi MO3BOJISIET Peann3oBaTh
pasauyHble CBeTOBbIE 3)(DEKTHI.
Buumanue! Kareropmyeckn
3ampelaeTcsa MOAKIIYATh
Kabenb afipecyemMoit
CBETOAMOJHOIL IOACBETKI C
HapylIeHNeM MONAPHOCTH, TAK
KaK 9TO MOXKeT IPUBECTH K eT0
MOBPEX/EHNIO.

* JlonionHUTEIbHbIE CBeJleH s 00
MCIIO/Ib30BAHNM TOI KOTOAKM
CM. Ha CTp. 46.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock X570 Steel Legend, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
Q desta documentagado estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. Caso ocorram modificacoes a

esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para
obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

+ Placa Mae ASRock X570 Steel Legend (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock X570 Steel Legend

+ CD de Suporte da ASRock X570 Steel Legend

+ 4x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Parafusos para Soquete M.2 (Opcional)

+ 2xPorcas autdbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)



X570 Steel Legend

1.2 Especificacoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memodria

Slot de ex-
pansao

« Formato ATX
« PCB 20z de Cobre

«+ Suporta processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série 2000 e
3000
« Energia Digital Intersil

+ Design com 10 fases de alimentagao
- AMD X570

+ Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais

+ 4xSlots DIMM DDR4

» CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4 4666+(OC)/
4400(0C))/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(0C)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria
un-buffered*

« CPUs série AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3600+
(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & nio-
ECC, memoria un-buffered*

+ CPUs série AMD Ryzen (Picasso) suporta DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nao-ECC, memoria un-buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso), ECC s6 é suportado com CPUs
PRO.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagdo. (http://www.asrock.com/)
* Por favor consulte a pagina 25 para suporte de frequéncia maxima
DDR4 UDIMM.

- Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

+ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

CPUs AMD séries Ryzen (Matisse)
« 2x PCI Express 4.0 x16 Slots (inico em x16 (PCIE1); duplos em
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
CPUs AMD Série Ryzen (Pinnacle Ridge)
« 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (inico em x16 (PCIE1); duplos em
x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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Graficos

Audio

CPUs AMD séries Ryzen (Picasso)

2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (unico em x8 (PCIE1); duplos em x8
(PCIEL) / x4 (PCIE4))*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdo

3 x Slots PCI Express 4.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX" e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT
Contato em Ouro 15p no Slot PCle VGA (PCIEI)

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartilhada padrdo 2GB. Memoria compartilhada

max suporta até 16GB.

* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memdria

de sistema instalado.

Saida grafica dupla: Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por
controladores de video independentes

Suporta HDMI 2.0 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

Suporta DisplayPort 1.4 com max. resolu¢ao até 4K x 2K
(4096x2160) @ 120Hz

Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0

(E necessdrio um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDR (High Dynamic Range - Ampla Faixa Dindmica)
com HDMI 2.0

Suporta HDCP 2.2 com Portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 2.0
e DisplayPort 1.4

Suporta Microsoft PlayReady®

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de

audio Realtek ALC1220)

Suporte audio Blu-ray superior

Suporta Prote¢ao de Sobretensao

Suporta Purity Sound™ 4

- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon

- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial

- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio
do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)

- Liga¢do Pura
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- Tecnologia de drive direto

- Blindagem de isolamento PCB

- Sensoriamento de Impedéncia na porta de Saida de Linha
- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

- Fonres de Audio Gold

- Conector de Audio de Ouro 15

LAN » LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
+ GigaLAN Intel® I211AT
+ Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta PXE

E/S do painel - 2xPortas de Antena (no Escudo do Painel I/O)
posterior + 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
« 1x Porta HDMI
+ 1xDisplayPort 1.4
« 1 xPorta de saida SPDIF 6tica
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Prote¢ao ESD)
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protegdo ESD)
+ 6xPortas USB 3.2 Genl (Suporta Protecdo ESD)
* Ultra USB Power é suportado em portas USB3_56.
* Nao hd suporte para a fungao de despertar ACPI em portas
USB3_56.
« 1 xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
+ Fichas de dudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone (Fonres de

Audio Gold)
Armaze- » 8x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0, RAID 1,
namento e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexdo a Quente

+ 1xsoquete Hyper M.2 (M2_1), suporta M Key tipo médulo
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s)(com
Matisse) ou Gen3 x4 (32 Gb/s)(com Pinnacle Ridge e Picasso)*

+ 1xSoquete Hyper M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 mdédulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e
moédulo M.2 PCI Express até Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
* Suporta Kit U.2 ASRock
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Conector

+ 1x Plataforma TPM
+ 1x Plataforma SPI TPM
« 1 xLED de alimentagido e Cabegote de Autofalante
« 1 x Cabecote de LED Fan AMD
* O titulo LED do Ventilador AMD ¢é compativel com uma fita LED
RGB regular.
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
« 1 x Cabecote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W
+ 1x Plataforma de LED Ajustével
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA _
FAN3/WP e CHA_FAN4/WP podem detectar automaticamente se
ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
+ 1x Conector de energia 24-pinos ATX
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de energia 4-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio de painel frontal
+ 1xPlataforma AMD LED Fan USB
+ 1x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)(Suporta Cartao ASRock
Thunderbolt AIC Gnica)
+ 2x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)
+ 2x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl1)
(Suporta Protegao ESD)



Fungées

daBI

Monitor

X570 Steel Legend

« AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI

os + Suporta “Plug and Play”

+ ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar

+ Suporta jumperfree

« Suporte SMBIOS 2.3

+ Multi-ajuste de tensdo de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V,

VDDP

+ Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,

alercE Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

ware

SO

« Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de Agua,
Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
Agua, Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

« Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifica- . FCC,CE

coes

+ Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-
tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagaes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracdo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper ¢ "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOSI) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.° 22)

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragio do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
pardmetros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do
sistema na configuragio padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOSI durante 3
segundos. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o
CMOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagdo da

BIOS, deverd primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.



14 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sio jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar

danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de

sistema
(PAINELLI de 9 pinos)
(ver p.1, N2 17) 1
HDLED-
HDLED+

PWRBTN (Botdio de alimentagdo):

Ligue o botdo de alimentagao,
o botdo de reinicializacio e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢do abaixo.
Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os

cabos.

Conecte o botao de alimentagao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botao de reinicializa¢do no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de

suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):

Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso

quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializa¢ao, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos

correspondem de forma correta.

X570 Steel Legend
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LED de alimentagao e
Cabegote de Autofalante
(SPK_PLEDI de 7 pinos)
(ver p.1, N.° 18)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
\

olo

J ele)(e)
[
PLED+
PLED+
PLED-

Conecte o LED de alimentagao
do chassi e o autofalante do
chassi a este cabecote.

Conectores série ATA3
(SATA3_1_2:

ver p.1, N.° 13)
(SATA3_3_4:

ver pag.1 No. 14)
(SATA3_5_6:

ver p.1, N.2 15)
(SATA3_7_8:

ver p.1, N.° 16)

i

4

4 r

SATA3_8 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

f—— I——1 [I——1 ——]

Iir

d [Ir
SATA3_ 7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

Estes oito conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

Plataforma AMD LED
Fan USB

(USB_5 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 30)

Este cabegote ¢ utilizado para
conectar o conector USB ao
Dissipador de calor AMD SR3.

Plataformas USB 2.0
(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 19)

Ha dois cabegotes nesta
placa-mae. Cada suporte USB

2.0 pode suportar duas portas.

Plataformas USB 3.2
Genl

(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1, N.° 10)

(USB3_9_10 de 19 pinos)

(ver p.1, N.° 9)

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Haé dois cabegotes nesta
placa-mae. Cada suporte USB
3.2 Genl pode suportar duas

portas.



Suporte de dudio do N esENCE# Este suporte destina-se & conexio

MIC_RET
painel frontal ‘ "oumsr dos dispositivos de dudio no
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) o[o]o] o painel de dudio frontal.

1 ] (@] (o]
(ver p.1, N.° 30) ‘ o
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
mic2 L

S

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e
no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligacio Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa ligd-
los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagdo”.

X570 Steel Legend

Conectores de chassi e
ventoinha de bomba de
dgua
(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 32)

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 26)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(ver p.1, N.° 22)

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(ver p.1, N.° 12)

FAN_SPEED_CONTROL 4 =
CHA_FANSPEED ;  Estaplaca mée fornece conec-
FAN-VOLTASE i tores de ventilador do chassis
de refrigeragdo quatro dgua de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador de refrigeragdo a
agua de chassis de 3 pinos, por
favor, conecte-o ao Pino 1-3.
GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
]
1 GND
2 FAN_VOLTAGE
3 CHA_FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL
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FAN_SPEED_CONTROL

Conector da Ventoinha CPU PN, SPEED

da CPU FAN_VOLTAGE

GND

(CPU_FANI de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 3) T2 54

Esta placa mée inclui um
conector de ventilador da CPU
(Ventilador silencioso) de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de ~ FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

bomba de agua CPU FAN_VOLTAGE 2

(CPU_FAN2/WP de 4

pinos)

(ver p.1, N0 4)

Esta placa mae inclui um conec-
tor de ventilador da CPU de
refrigeracdo a dgua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeracio a agua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector de alimentagdo
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1, N.° 8)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentagao ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagdo ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagdo y ODEU >
de 12V ATX

¢ 0000
(ATX12V1 de 8 pinos) 4 1

(ver p.1, N0 1)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentagao de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagao ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o
CPU e nao para a placa grafica.
Nao ligue o cabo de for¢a PCLe

a este conector.



Conector de alimentagdo
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1, N.0 2)

U

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagao de forca ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de ali-
mentagdo se encaixa neste conec-

tor apenas em uma orientagao.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 pinos)

(ver p.1, N.° 27)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC) a
este conector Thunderbolt AIC
através do cabo GPIO.

* Por favor, instale o cartdo
Thunderbolt™ AIC para PCIE4
(slot padrao).

Plataforma LPC/TPM
(TPMSI de 17 pinos)
(ver p.1, N.° 28)

GND

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1
GND

SERIRQ #

S_PWRDWN #
GND

%%

Este conector suporta um sistema
com Mdédulo de Plataforma
Confidvel (TPM), que pode
armazenar com seguranga
chaves, certificados digitais,
senhas e dados. Um sistema

S % E é 78 K % TPM também ajuda a melhorar
g EGC -
= a segurangca de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a
integridade da plataforma.
Plataforma SPI TPM SPI_DQ3 Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_]1 de 13 pinos) +3‘3I\D,ummy com SPI Médulo de Plataforma
CLK
° 'SPI_MOSI .
(ver p.1, N.o 11) | P, Confidvel (TPM), que pode ar-
[ TPm_PIRG mazenar com seguranga chaves,
OlO]O]OJO]O]O! . s
[[olololololo certificados digitais, senhas e
| SL, rem cs¢ dados. Um sistema TPM também
REMRSTH ajuda a melhorar a seguranca
SPI_MISO
s coso de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade

da plataforma.

X570 Steel Legend
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Cabegote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LEDI de 4
pinos)

(ver p.1, N0 7)

B R G 12v

Cabecote de LED FAN AMD ¢
usado para conectar o cabo de
extensao de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.
A conexdo de cabo permite aos
usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagéo de LED.

* O titulo LED do Ventilador
AMD é compativel com uma fita
LED RGB regular.

Ateng¢ao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orienta¢ao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

Cabegote de LED RGB
(RGB_HEADERI de 4
pinos)

(ver p.1, N.° 24)

12VG R B

Este Cabe¢ote RGB é usado para
conectar o cabo de extensao

de LED RGB que permite aos
usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagéo LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 45 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.

Plataforma de LED
Ajustavel
(ADDR_LEDI 3 pinos)
(ver p.1, N.° 23)
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GND
DO_ADDR
vouT

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite
aos usudrios escolher entre varios
efeitos de iluminac¢do de LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 46 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.



X570 Steel Legend

1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X570 Steel Legend, niezawodnej ptyty
gltéwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jako$ci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidna konstrukeje,
spelniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktow o wysokiej jakosci i

wytrzymalosci.

zawartos¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku ja-
kichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w
odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specy-
ficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobra¢
liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogqg zostac zaktualizowane,

1.1 Zawartos$¢ opakowania

+ Plyta gléwna ASRock X570 Steel Legend (Wspolczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukcja instalacji ASRock X570 Steel Legend

+ Pomocnicza plyta CD ASRock X570 Steel Legend

+ 4 xkable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 2xgniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspdlczynnik ksztattu ATX
+ PCB z2 uncjami miedzi

CPU + Obstuga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 i 3000
- Intersil Digital PWM

+ Sekcja zasilania 10 Power Phase Design

Chipset . AMD X570

Pamig¢ + Technologia pamigci Dual Channel DDR4

+ 4x gniazda DDR4 DIMM

+ Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢¢ niebu-
forowana*

« Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstuga DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i
nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

+ Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamigé niebuforowa-
na*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso), ECC jest obstugiwana tylko z CPU
PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.
com/)

* Sprawdz strone 25 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwo$ci DDR4 UDIMM.

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128 GB

+ 15u poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)
rozszerzenia - 2 xgniazda PCI Express 4.0 x16 (pojedyncze w x16 (PCIEL);
podwdjne w x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
Procesor serii AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 2x gniazda PCI Express 3.0 x16 (pojedyncze w x16 (PCIE1);
podwdjne w x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
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Procesor serii AMD Ryzen (Picasso)
+ 2x gniazda PCI Express 3.0 x16 (pojedyncze w x8 (PCIEL);
podwdjne w x8 (PCIE1) / x4 (PCIE4))*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
+ 3 xgniazda PCI Express 4.0 x1
- Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireXTM
+ 1xgniazdo M.2 (Key E), z obstugg modutu WiFi/BT typu 2230
« 15p pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIEL)

Grafika - Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU
serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Pamie¢ wspoéldzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamie¢
wspoldzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamiec¢ wspotdzielona 16GB wymaga zainstalowania
32GB pamieci systemowej.
+ Podwdjne wyjscie graficzne: Obstuga HDMI i
DisplayPort 1.4 przez niezalezne sterowniki graficzne
+ Obstuga HDMI 2.0z maks. rozdzielczo$cia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
+ Obstuga DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 120 Hz
+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0(Wymagany monitor
zgodny z HDMI)
+ Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.0
+ Obstuga portéw HDCP 2.2 z HDMI 2.0i DisplayPort 1.4
+ Obsluga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 2.0i
DisplayPort 1.4
+ Obstuga Microsoft PlayReady®

Audio + Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek

ALC1220)

+ Obstuga audio Blu-ray Premium

+ Obsluga zabezpieczenia przed przepieciami

. Obstuga Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem roznicowym
- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla ztacza

audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do 600 Om)

- Pure Power-In
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LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

- Technologia Direct Drive

- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na porcie wyjscia liniowego
- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- Poztacane gniazda audio

- 15p poztacane ztacze audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyczny-
mi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

2 x porty anteny (na ostonie panelu Wejscia/ Wyjscia)

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

6 x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_56.

* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_56.

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy / Wejscie

liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon (Poztacane gniazda audio)

8 x zlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1 i
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obstuga Key M typu 2230/2242/
2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s)

(z Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Pinnacle Ridge oraz Picasso) *
1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2230/2242/
2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modulu M.2 PCI
Express do Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit
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Ziacze + 1xzlacze glowkowe TPM
+ 1xzlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i ztacze gtéwkowe glosnika
+ 1xzlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Upewnij sie, ze podlaczony kabel zasilajacy jest przeznaczony do
CPU, a nie do karty graficzne;j.
* ZYacze gtowkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED o
maksymalnym obcigzeniu 3A (36 W) i dtugosci do 2,5 m.
+ 1xzfacze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36 W
+ 1x Adresowalne zlacze gtowkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1xzlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1xzlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predko$cia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 4 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predko$cia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP i CHA_FAN4/WP moze automatycznie wykrywac, jesli
uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x24 pinowe zlacze zasilania ATX
+ 1x8pinowe 12V zlgcze zasilania
+ 1x4 pinowe 12V zlgcze zasilania
+ 1xzlacze audio na panelu przednim (15u pozlacane zlacze au-
dio)
+ 1xzlacze gtéwkowe wentylatora LED AMD
+ 1xzlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt AIC)
2 xzlgcza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0) (Obstu-
ga zabezpieczenia ESD)
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+ 2x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
+ Obstuga “Plug and Play”
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

Funkcja
BIOS

+ Obstuga bezzworkowa

+ Obstuga SMBIOS 2.3

+ Wiele regulacji napigcia CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOGC, +1,8V,
VDDP

Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,

sprzetu wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

«+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predko$ci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperatur¢ CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

« Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty - FCC,CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z

gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegétowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamigtaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

W W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS 5o I pamieci CMOS
(CLRCMOSI) “pinowa zworka Otwarcie: Domyélne

(sprawdz s.1, Nr 22)

CLRCMOSI umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date,
czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usunigcia i zresetowania parametrow
systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a
nastepnie uzyj nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI. Nalezy
pamietad, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli
wymagane jest usuniecie danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS,
przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢

system, a nastepnie wylaczy¢ go.
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14 Wbudowane ztacza gtéwkowe i inne zlacza

Whbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi ztgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie ptyty glownej.

Ztycze glowkowe na pan-
elu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 17)

Do tego ztacza gtowkowego
mozna podlaczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED- . . P
HDLED+ przydziatem pindw ponizej.

Przed podlaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pinow

plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania

normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gldwnie sktada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow
ipinéw.



X570 Steel Legend

Dioda LED zasilania SPEAKER Podlacz to tego zlacza
izlacze glowkowe DUNIID ,\lAJy TY gtowkowego diode LED zasila-
glosnika sV | nia obudowy i gtosnik obudowy
(7-pinowe SPK_PLED1) o 8 8 8
1
(sprawdz s.1, Nr 18) f |
PLED+
PLED+
PLED-

ZYacza Serial ATA3 ~ A - Te osiem ztgczy SATA3
(SATA3_1_2: 2' 2' obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 13) g =L = 5:) dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_3_4: < pamigci z szybkoscia transferu
sprawdz s.1, Nr 14) g g danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_5_6: 5 LS
sprawdz s.1, Nr 15) © [ 9
(SATA3_7_8: 2 2
T 2 (L 1U5

sprawdz s.1, Nr 16) » == v

o [ F ~

2 2

S (L L &

o =l =l o

ZYacze glowkowe To zlacze gtéwkowe jest
wentylatora LED AMD D
(4-pinowe USB_5) USB_PWR

(sprawdz s.1, Nr 30)

uzywane do podigczania ztacza
USB na radiatorze AMD SR3.

ZYacza gtéwkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_1_2)
sprawdz s.1, Nr 20)

Na tej ptycie gléwnej znajduja
si¢ dwa zlacza glowkowe. Kazde
ztacze gléwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢é dwa porty.

(
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 19)

Zgcza gléwkowe USB Vbus Na tej ptycie gtéwnej znajduja
Vbus IntA_PB_SSRX-
3.2 Genl Inth_PA_SSRX- maressrxe  sie dwa zlacza gléwkowe. Kazde
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_7_8) onD IntA_PB_SSTX- ztycze gléwkowe USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1, Nr 10) Inth_PA_SSTX+ ano moze obstugiwa¢ dwa porty.
GND IntA_PB_D-
(19_pin0we USB3_9_10) IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
(sprawdz s.1, Nr 9) 1
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ZYacze gtéwkowe audio OND e cENCE# To ztacze gtéwkowe stuzy do
. MIC_RET . , .

panelu przedniego ‘ OUT_RET podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) I IO o‘ przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 29) ! Q T ?oum .

‘ J_SENSE

out2_R

MIC2_R
MIC2_L

&

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo przewod

panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykona¢
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gtéwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczac
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnic¢ mikrofon przedni, przejdZ do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek Con-
trol i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z¥acza wentylatora pompy FAN.SPEED_CONTROL ‘; Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej obudowy FAN_VOLTAGE i cztery 4-pinowe ztacza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/ wentylatora chfodzenia wodnego.
WP) Jesli planowane jest podiaczenie
(sprawdz s.1, Nr 31) 3-pinowego wentylatora

o Ean voLtace chlodzenia wodnego obudowy,
(4-pinowe CHA_FAN2/ FAN;,?:T,:EEMONTROL nalezy je podtaczy¢ do pinow 1-3.
WP)
(sprawdz s.1, Nr 25) —

(4-pinowe CHA_FAN3/

WP)

(sprawdz s.1, Nr 21)

(4-pinowe CHA_FAN4/

WP)

(sprawdz s.1, Nr 12)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

RTINS




ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 34

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,

nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Ztacze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

4
3
2
1

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zltacze obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU. Jesli planowane jest
podtaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do

pinow 1-3.

ZYgcze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podiaczy¢
je wzdtuz pinu 11 pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlacze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podigczy¢
je wzdluz pinu 11 pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, Ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajace-
go PCle.

X570 Steel Legend
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ZYacze zasilania ATX 12V —1 Podlacz do tego zlacza zasilacz

(4-pinowe ATX12V2) %% ATX 12V.

(sprawdz s.1, Nr 2) *Wtyczka zasilacza pasuje do
tego zlacza tylko w jednym
kierunku.

ZYacze Thunderbolt AIC Podlacz dodatkowq karte

(5-pinowe TB1) Thunderbolt™ (AIC) do zlacza

(sprawdz s.1, Nr 27) Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

* Nalezy zainstalowa¢ karte
Thunderbolt™ AIC w ztaczu
PCIE4 (gniazdo domyslne).

ZYacze gtowkowe LPC/
TPM

(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 28)

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1
GND

S_PWRDWN #
SERIRQ #

GND
GND

przechowywac¢ klucze,

certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.

%%

System TPM pomaga takze w

g % E % g :8( % g zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
toE ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu inte-
gralnosci platformy.
zfacze glowkowe SPI TPM SPI_DQ3 To ztacze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_J1) " ooy SPI Trusted Platform Module
(sprawdz s.1, Nr 11) SP'*R“;%S' (TPM), ktory moze bezpiecznie
[TVPRS b zechowywad klucze,
1 ° 8 8 8 8 8 S certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
| ngpM,cs» System TPM pomaga takze w
SP‘RS.“ESDT” zwiekszeniu zabezpieczenia sieci,
JSrLeso ochronie cyfrowych danych

osobowych i zapewnieniu inte-

gralnosci platformy.
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X570 Steel Legend

ZYacze gtowkowe LED

wentylatora AMD B R G 12V

(4-pinowe AMD_FAN_
LEDI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Z1acze gtowkowe LED wen-
tylatora AMD jest uzywane do
podtaczenia przedtuzacza LED
RGB, dostarczonego z radiato-
rem AMD. Polaczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybor
sposrod roznych efektow $wiatla
LED.

* Glowkowe zlacze wentylatora
LED AMD, jest zgodne ze
zwyktym zlgczem tasmowym
LED RGB.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED wentylato-
ra w nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

ZYacze gtéwkowe LED

RGB 12VG R B

(4-pinowe RGB_HEAD-
ER1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

To zlacze gtéwkowe RGB jest
uzywane do podlaczenia
przedtuzacza LED RGB, ktéry
umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow $wiatla
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 45.

Adresowalne zlgcze

glowkowe LED 1
(3-pinowe ADDR_LEDI) GND
DO_ADDR

(sprawdz s.1, Nr 23) vouTt

To ztacze gtéwkowe LED jest
uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza
LED, ktory umozliwia uzytkown-
ikom wybér sposréd réznych
efektow $wiatla LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym kierun-
ku; w przeciwnym razie kabel
moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 46.
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X570 Steel Legend

[N}

A
A
EUE « ATX F ¥
o 222 2] PCB
CPU « AMD AM4 £=7 Ryzen ™ 2000 2 3000 AJ2] 2 Z 2 A4 2]<]
« Intersil ]2 PWM
o 1071 AL {14 =
ZEME « AMD X570
o2z « % A2 DDR4 W 22| 7]&
« DDR4 DIMM &5 4 7|
« AMD Ryzen A|2]Z CPU(Matisse) = DDR4 4666+(OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466

(0C)/3200/2933/
« AMD Ryzen A]2]Z CPU(Pinnacle Ridge) += DDR4 3600+(OC)/

2667/2400/2133 ECC 2 B] ECC, H]¥{ 3] v 22| & 2|43} *
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & H] ECC, B]H]

e W 2e & 2]}
« AMD Ryzen A|2]Z CPU(Picasso) = DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 H] ECC, B|H =& o 22]E |

* Ryzen Series CPU(Picasso) | -, ECC = PRO CPU ©l| A%} 7|
22
bl

Whict s
et
* 371 AR5 514 ASRock SIAlo] Eoll gl v mE] 24
S 23 AL . (http://www.asrock.com/)
2] 4-& 25 Ao A & FEIPAIAL L.

Z33
&4

* DDR4 UDIMM Z|tff =3}
o Al o 2] 2o S8k 128GB

« DIMM &%l 15 ¢ Gold Contact %
= AMD Ryzen A|2|= CPU (Matisse)
«+ PCI Express 4.0 x16 5% 2 7l (%t @ x16(PCIE1), ©]&

S
2
u

@ x16(PCIEL) / x4 (PCIE4))*

AMD Ryzen A|2|= CPU(Pinnacle Ridge)
« PCIExpress 3.0 x16 &% 2 7 (29 @ x16(PCIE1), ©| %

@ x16(PCIEL) / x4 (PCIE4))*
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AMD Ryzen A|2|= CPU (Picasso)
« PCI Express 3.0x16 % 2 7l ( &% @ x8 (PCIEL), o]
@ x8(PCIE1) / x4 (PCIE4))*
*NVMe SSD & 58 t]A 3 2 A} 758l 2]
« PCI Express 4.0 x1 &5 4 7
« AMD Quad CrossFireX"™ ® CrossFireX™ 2]
« M2 (EZ]) 170, €] 2230 WiFi/BT 2& #¢1
« VGA PCle &5l 15 ¢ Gold Contact %2 (PCIE1)

o Ryzen Series APU <] £33 AMD Radeon™ Vega Series 7.2} *
* A7) 21912 CPU ol w2} o5 = 9l

o DirectX 12, Pixel Shader 5.0

o 78 F-f | 2e] = 2GB vtk H ) 3 vl 2] = 16GB 7
2] 215 et

* 2ol F-fr vl 222 16GB & A}-8-5121W 32GB o] A|2F W 2]
7} A== o] glofof grt.

o olF el 29 534 v]~Fdo] Z1EER]E HDMI ¥
DisplayPort 1.4 £ E 2|}

« HDMI2.0 21 (F ol sl4}= 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz /
(3840x2160) @ 30Hz)

« DisplayPort 1.4 2|91 ( # ¢} | 4= 4K x 2K (4096x2160) @
120Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC = HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI 1.4 E£E ¥3}) 2| (HDMI 3.3+ ®u]g] 2
)

« HDMI 2.0 oI5 HDR( - 54 #¢]) & Adghc}.

« HDCP 2.2 (HDMI 2.0 ¥ DisplayPort 1.4 £ E ¥35F) 2]

« HDMI 2.0 % DisplayPort 1.4 ZE-F ©]4-8t 4K Ultra HD(UHD)
228 21

« Microsoft PlayReady® #] %1

o TEHIZ H 55 0]8-3F 7.1 CHHD 2] % 24 (Realtek
ALC1220 2t] e =dl)
o ZE|n]<d Blu-ray 6] A<
o AH] B3 2
« Purity Sound™ 4 #]<1
- Nichicon Fine Gold A]2] = 2] 2 7}
-t]sEld Z=Z7] ¥3}120dB SNR DAC
- AW g 2r] 2 AdE g NE5532 Ze|n|d &=l
(2 600 & =4 24)

s 9 4

ol\
N
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X570 Steel Legend

LAN

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaLAN Intel® I211AT
Wake-On-LAN 2] <]

W7 /ESD B35 2|

A otiull 802.3az 2|4
PXE A4

eIt £ E (170 o A=l A=) )2 A

PS2 v~/ IR E T E 1)

HDMI Z.E 1 7}

DisplayPort 1.4 1 7}

7} SPDIF &3 *E 1 7Y

USB 3.2 Gen2 E}3] A Z.E 1 7} (10 Gb/s) (ESD 2.3 2|$1 )
USB 3.2 Gen2 E}3] C E.E 1 7} (10 Gb/s) (ESD 2% 2|9 )
USB3.2Genl £ E 6 7l (ESD B3 #|4)

*$-Ea} USB A USB3_56 F Eof| 4] 2|5},
* ACPI BA 3| A 7152 USB3_56 . Eol| 4] 2| Q52| ¢k41ch.

LED A2 RJ-45 LAN ¥ E 1 7} (ACT/LINK LED % SPEED LED)
HD Sr]e A . F ~9)7 jFof /o]~ ehel g1 /A4
2237 o] A (F= Lr] 8 A )

SATA3 6.0 Gb/s A E] 8 7|7} RAID(RAID 0, RAID 1 2 RAID
10), NCQ, AHCI ¥ 8t & 1.5 2|3},

Slo]s M.2 227 (M2_1) 1 71, Gend M 7] E}S]
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 252 4 7744 24
(64Gb/s) (Matisse B ) = 4 7l (64Gb/s) 7} B+ Gen3
(Pinnacle Ridge ! Picasso &7 ) ©] 73-%- 4 71| (32Gbr/s) 7}A] 2] <4 *
<E2} M2 3to]3] 1 7] (M2_2), M 7] B4
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s =5 2! Gen4
M.2 PCI Express 258 4 71| (64 Gb/s) 71A] 24 *

*NVMe SSD & F-8 t]2 3 2 ALE- 71531 =5 2|4
* ASRock U.2 71 E 2]
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714

BIOS 7|=

« TPM &t 1 7Y

« SPITPM 3&lt] 1 7}

o AYLED ¥ ~3A 3v] 1 /)

« AMD ¥ LED &t] 1 7}

* AMD ¥ LED 3t{&= 94t RGB LED 2~ E&}to]| 9} &35t}
* AMD 3 LED 3llt] = 3 of] -3} 3A(36W) 2 3 tl] Zo] 2.5M <]
LED 2~ E%]-& 2|13 r}.

« RGBLED 3t 1 7}

* A A ZH 12V/3A, 36W LED 2 E3] 291

o T4 A 7153 LED 3t 171
* A4 2l 5V/3A, 15W LED ~E7] 2|4

o CPU M AYE 43 )1 70
*CPU 3 Al = 3 Heo] 2] 1A(12W) & CPU M-S 917
c}.

o CPU/${¥] 2z Al AVE] (438 ) 1) (20kE 3l S Ao] )
*CPU/ $1E] = 3l 3l A o] Fof 24(24W) <l
< 2143 ).

o ABAL 7 $E e W A (41 4 00 (20hE S S Ale])

A ST FZ R A M o] Hlf 2424W) &1 4] Ze] 3
< 2143 ).
*3 3 =4 7 o] AH4- 52l A-§-, CPU_FAN2/WP, CHA _
FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP ¥} CHA_FAN4/WP
7} As o & A& ¢ 9lF LT,

o 247 ATX AL AE 1)

3 12v AL AdE 170

o 43 12V AL AdE 1)

o A 2] AYE 1] (15 ¢ FE 202 AYE)

« AMD LED ¥ USB &lt] 1 7l

« Thunderbolt AIC 1€ 1 7] (5 & ) (ASRock Thunderbolt AIC
Fhe =k 24l

« USB2.03t] 27l (USB2.0 £E 4 71 2|41 ) (ESD B3 #¢])

« USB 3.2 Genl #|t] 2 7] (USB 3.2 Genl £ E 4 7| 2]4)
(ESD ®.3 2| ¢)

’L

i
o
1>
il
3
e

[}

« GUI A& Al-&3l+= AMI UEFI 433 BIOS

o “Ze = Zde]” AY

o ACPI5.1 5 $o]= ¢ oWl E

. A9 =z A4

« SMBIOS 2.3 A4

« CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,
PERM VDDCR_SOG, +1.8V, VDDP A4} v} 24



1=t [
oLE

re
ol

* ZFA gL Al 5 ] B

&% 28] - CPU, CPU/ 18] 22, AH AL, A1 A] / $1E] = 30
o 3 eb=olE] : CPU, CPU/ $1E] =, AHA], AL/ 16 2 3
o A2 3 (CPU =0l 93t A4 A S 25 324 ): CPU,
CPU/ 18] =, AL, AT/ 1] 2 =
o W oS S5 Aoy CPU, CPU/ $1E] S, ANAT, A4/ S1E
= 3
Ak BUEE : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_
SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64- H| E.

« FCC,CE
o ErP/EuP A}-$- 715 (ErP/EuP A4 715 HYAFF4=] Q)

ol taf A= GAl Ik EE ##SF4] AL : http://www.asrock.com

2 g

BIOS A #-& Z% 3171} Untied Overclocking Technology & 4§ SIALE B} A 2] Su]Z

2

o 2
H2]o)] AL 93] & Q)LL) e nEE TS /(}_Q_/(} AAE 9
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T2 HIE o A sk Holich. Ao AL el A9 Ao} gk
Fooh, A2 g ol 247 om Huisl < xbal g,
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Short Open
Clear CMOS ¥ w2} . Clear CMOS
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SHE 0 Y HUE

2. Ses] AHE G} b yLieh, Ml A& L1 sEs] AHEfe] 457] vl4]4]
2. 4% e en= srioh A 290 nein E o} 4 7H 0 2 B

A2 i E T
(9 ¥ PANEL1)
(13f0]2], 17 H &= 3}

HDFEDéfD> ‘/]‘:]' .

PWRBTN( M2 HE ):

A A] 2 g o] A v Eo] A ). U HES o]§al xS e WS A

g = lE T}

RESET( 2|4 H{E ):

2] A sde] 2] H] Bl Eol ddZ g ). HFEl 7 YR]sla A A ARE a1 A] 2
]2

g
& A 2] vlES Fe] AFEE A A

PLED( A|AE! F &l LED):

AA] v g 2] Y el FA]g ol dZ ). Alzglo] 253l 9l v+ LED 71 A
A gt Al=H]o] $1/83 T 7] Aelol] 9lE wlj= LED 7} A< 7kl 2] ~8o] S4
th 7] el mE= A AR (S5) AEfel] 9lE- w= LED 7F A A Slsv]c).

HDLED( 3l E20|2 S} LED):

AR 2w gd ] sk =elo] B 3} LED o &g}, slE Telo] B} Hlo]E] 5 ¢l 7]
v} 232 Q& uf LED 7} A 5ot

A s T2l A E 2 ol 5 = Qo). i ) 2ES 72 el BE, 2]l
£, %149 LED, 3} telo]H F2 LED, ~7]# 5 ] . il
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A4 LED 2 2397 3t]
(7 3 SPK_PLEDI)
(1He)A], 18 ¥ g5 =2 )

DU

v |

SPEAKER
DUMMY
MMY|

olo

QIO|O

PLED+

PLED+
PLED-

AT A4 LED & A A 2~3]1A
£ o] slt]ol] dAsAAIL .

Alg]d ATA3 AYEH

(SATA3_1_2:
190012, 13 ¥ 35 2=z )
(SATA3_3_4:
1o]A], 14 ¥ 5 =)
(SATA3_5_6:
19012, 15 M 35 2=z )
(SATA3_7_8:

BN

13o]A], 16 W &5 3k

)

SATA3_8 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

i

4

4 r

d [Ir
SATA3_ 7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

I—] I—] ——] I——]

0] 8 7112] SATA3 AWE] =
F v} 6.0 Gb/s Hlo]E] A &=
£ Agshs i A4 A4
SATA Hlo]&] Alo] &2 2|15k
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AMD LED 3 USB 3|t
(4 31 USB_5)
(1 sfo]=], 30 W &5 =)

o] #t}&= AMD SR3 W iol
A USB AE 2 s} 1]
AH-g- et

USB 2.0 3t

(9 31 USBIL_2)

(1 o)A, 20 H 2 22 )
(9 31 USB_3 4)
@]z, 19 g Fx)

o] whe] s =l ol F )
el4vich. 2 UsB 2.0 vt £
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USB 3.2 Genl 3t]
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(1oflo]A], 10 W &5 =)
(19 71 USB3_9_10)
(o=, 9w &5 )

Vbus.

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy
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L ¥E Z S xYe 49

c}.

O

oy O X

i



X570 Steel Legend

GND
PRESENCE#
MIC_RET

A g 2] 3y
(9 31 HD_AUDIOI1)
(15012, 29 ¥ &8 =)

ol FHj+ LH L A= d‘?i
2] sfdol ddat=
Aot

1. w53 or] e A YA F X AsiRnE Snl2 ] 2-gs] e A Al 2] Fd efo]e]7] HDA
Q £ 2 lsfof FLict. ] 2 A el vhoh o) X H-S uhe) A AuS A5

A9,

2. AC'97 2r] 2 HdE Ap-g3k A7 ofef o} 22 HA}E ufe} A 3 d er]e Frie] d

231 4] 4] £ :

A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L ol AZ3]r}.
B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °J] ¢143}3 Audio_L (LIN) -5 OUT2_L ol A& gr]c}.
C. 32| (GND) & H*] (GND) ol <143 ]c}.
D. MIC_RET ¥ OUT_RET += HD 2.U]2. 5 'doj| 3t AF-§-F1]c}, AC’ 97 2L].2 7fd-§-0
2 dZ4g o} glgr).
E. A nlo] =25 %LH—'@}F}E?’ Realtek A|o] %] 4] “FrontMic” %] & 7}4] “Recording

R

R
3

)=

Volume( <55

L}

CEEEEEE R

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED

(4 31 CHA_FAN1/WP)
(=eo]=], 319 &5 =)
(4 71 CHA_FAN2/WP) Gno
@1 #e]=], 25 M a5 H=x)

(4 71 CHA_FAN3/WP)

@ sle]A], 21 5 H=x)

12 34

I

(4 1 CHA_FAN4/WP)
@ so]A], 12 W = k=2 )

FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

o] ntr R Tol =4 3 2] A
A 3k AE 4 07} A= o] Q)
Fch. 3 3 CPU AfA] 5184]
Ze] Ag AdstH = A9 7
1-3 o] AAzAIA &

oW

1

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
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CPU 3 #9H
(4 31 CPU_FANI)
@sflo]x], 31l a5 Fzx)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

o] mhr{ . =ojl =43 CPU 3 (A
2o ) AE] T} '] 9L
%t} 33 cpU M-S I8}y

H
=79 A 136 dAsAIA L.

CPU 9] = )l #E]
(4 31 CPU_FAN2/WP)
Aol 4l &5 32)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED- 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

o] mi{ . ol 4 3 5142
CPU A AMWE] 7} &bl =]o] )%
yrtth.3 3 cpu 3] Zel 9l
< A8l e A A 13 A

232

ATX A< A e
(24 7 ATXPWRI)
@sflo]7], 8 a5 Fzx)

o] mir| B Zofl =24 ¥ ATX A
< AT} A E o] ol
20 A ATX AT HAAE A&
steiwd 19 213 & wek ol
e RO RICEN

ATX 12V A4 #AdH
(8 3 ATX12V1)
asfelA], 14 &5 3h=2)

o] miri R =l =8 31 ATX 12V
A4l A7} g E o ols5
tho4 A ATX AT 3435
Abgated 1193 5 ule)
AR L.

*Qo . ARE M FAoIE0]
Jgf=l F1=7} ot cpuU ¢!
X &elstMAI2 . pCle TS |
0122 ol e ol £X] nfAl

to



X570 Steel Legend

ATX 12V A1 AdE] — ATX 12V ALFFAAE o] 7

(4 3 ATX12V2) %% dlEo]] A3} L.

(1o]A], 2 W &5 =) A FFAA] Fe s g
gko g2nk o] AdE] o] 7] & 5
) F ok

Thunderbolt AIC 73 &] Thunderbolt ™ 2} 7} (AIC)

(5 31 TB1) E GPIO #Al°] &= Thunderbolt

Ao, 27 ¥ &2 Hx) AIC A E]ol] A3} A2

* Thunderbolt ™ AIC 7} =5
PCIE4 (7] &%) ol AA314]

AL,

LPC/TPM 3t
(17 31 TPMSI1)
asfelA], 28 1 a5 =)

o] AdE= 7], vl 2
A, 4% dole & s
B 23k 5= 9)= TPM(Trusted
Platform Module) A]2~8]-& 2] <]
k. TPM Al 28> W E9) =
Hek-g Zystela , A | A9S

SMB_DATA_MAIN

SERIRQ #

SMB_CLK_MAIN
GND

S_PWRDWN #

GND
LAD2
LAD1
GND

%

555838 2% nssivma® page A
e .
SPI TPM 3t $PLDQ3 o] AVEl = 7], tIA " AFA],
+3.3V
(13 3 SPI_TPM_J1) " Bumy gt W dlo]e] 2 ksl B
asel=], 119 &= =) SP';]“;?:' 7H&k 3= 9] 3= SPI TPM(Trusted
TM-PIRS Platform Module) A 22818 2] 41
SOOI ) ) ](,”E 14
1[Clololoolo e TPM A 2~8l2 W E9 =
I SFI’LTPMJ:S# Holg 7kststa , tiA e AllS
GND
ZoE vAe §
Splialwsl;%sw _E'_L_—Zo]-u% a)]i TE0= 'IT;(]
Jon P,
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AMD 3 LED &t
(4 1 AMD_FAN_LEDI) B R G 12v
(1do]2],7 ¥ &5 =2

AMD 3 LED d|t{i= AMD
23} g A== RGB LED
g Aol 5 st vl AHe-H
vtk Ale] L& el A A8k =
t}okﬂ LED 2% &35 A=
A5t

* AMD  LED 3|t]+= 24 RGB
LED 2~ E@}o] 2o} Zahxlvr}.
Fo|: WLED FH0|=2S 2RE

grsko 2 MX|5HA| nfMAIL .
SEEE L EN RS
+ gLict.

RGB LED 3|t
(4 71 RGB_HEADER1) 12VG R B
@ o], 24 W -5 =)

o] RGB &t]+= thoF3t LED %1
&35 A=& 4 9l RGB LED
A Aol E-& AZst= dl AH%-
A},

ZF9o|:RGBLED F0|ES ﬂ%
gl gtsko 2 MX|5HA| Oy
2 . Jg AS AR A0S0 I—’.'_‘-
* o] FT oﬂ t]]zs} Z7) 212245
Al

&,
9,
ﬁ
n“'
HJ

T2 2% 7453 LED 3] 1
tﬂ GND
(3 71 ADDR_LEDI) DO_ADDR

VOouT
(1 se]=], 23
W g k)
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o] St{& A-8-A7} thekgl LED
2 abel A Adeled 4= gl
F2 2|4 7158 LED A% o]
B¢ A4ske ol A8},

Fo|. FEA XA JHsSHLED A



X570 Steel Legend

1 1EC&IC

ASRock X570 Steel Legend ¥ Y —R—FZHBH N LT W /ZEHO ML ST VET,
ASRock DB —H LI iis S B F CRIEENTHEOL £, BhiciEe
APz A i DD, NN T+ —< VAR L 9,

Y H—R—RDflHkE BIOS V7 MUz TIEHEHESNZ T DB Z728, CDX=27 )LD

Q ARG TR NCETTZEDHVET, CONZ 2T IVDNFICEBDS I EHIC
1, B &N /2N =23 24%, F575< ASRock DUz 7HA FSAFTCEZLSICHEDE
9, CONY—R—RICBIT B E M) N — M B aricid, SHEFHDETIVICD
WTDFAME R, Y+t DTx 7HA FTBHESIEE Y ASRock DU 7Y FCIE, IRAT
D VGA 71— FHBLT CPU h—F—EE THICHNF T, ASRock UV 7H1 k
http://www.asrock.com.

11 )\ —IDRA

« ASRock X570 Steel Legend ¥ " —H—F (ATX 74+ —L7 77 %)
« ASRock X570 Steel Legend 71 7 A 2 A —)VH AR

+ ASRock X570 Steel Legend H"R— T CD

o 4x TUTIVATA (SATA) T—27 =)V (F 7> a2)

« 3xM2 VY v MHRL F7var)

¢ 2xM2 VTV MNHARY AT (X Tvay)

dI—YP—==aT Il
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1.2 18k

TS5k 7+—
N

CPU

FyTEyh

*EY

sk A0 bk

ATX TH—LT 77 2%
2 ADS—H pCB

AMD AM4 V777 k Ryzen ™ 2000 35K T 3000 21 —X
Jat Y —IcHs

Intersil 7 2’%)L PWM

o 10 BT = —Aiqt

« AMD X570

o Ta7)VF v )V DDR4 ATV HEAE

« 4xDDR4 DIMM AR &

« AMD Ryzen >’ —X CPU (Matisse) (&, DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC 38X U JE ECC, 77>/
T7—RAEVICHHGELET *

« AMD Ryzen 'V —X CPU (Pinnacle Ridge) /&, DDR4 3600+
(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC BEL T
JEECC, 7>\ T7 7 —RAEVICHELE T *

« AMD Ryzen >’V —X CPU (Picasso) [&, DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC, 7727\ 7 7—RAEVIC
KISUE S *

*Ryzen ' —X CPU (Picasso) D313, ECC {& PRO CPU DT
HISUE T,

* FENCDOWTIE, ASRock T 7Y A D AEY —HR—h &%
SHELUTLTZE W, (http://www.asrock.com/)

* DDR4 UDIMM e KT R—MTDWTIE 25 X—I %250
LTL7EEW,

o VATLATYDRKAR 128GB

« DIMM A1 MC 15 pI—)V RV 27 bR

AMD Ryzen >V —X CPU (Matisse)
« 2xPCI Express 4.0 x16 AR I (x16 (PCIE1) T >7)b, x16
(PCIED) /x4 (PCIE4) TTa 7)) *
AMD Ryzen >V —X CPU (Pinnacle Ridge)
« 2xPCI Express 3.0 x16 A1 I (x16 (PCIED) T >, x16
(PCIED) /x4 (PCIE4) TT 2 7)V) *



G37499

A

T—=74F

AMD Ryzen >V —A CPU (Picasso)

2xPCIExpress 3.0x16 A I (x8 (PCIED) T>>2)), x8 (PCIEL) /
x4 (PCIE4) TT 27 /L) *

G T A7 £ LT NVMe SSD I %I

3 x PCI Express 4.0 x1 AH |

AMD Quad CrossFireX"™ 35X U CrossFireX™ I X

1xM2 Y7k (F—E). A7 2230 WiFi/BT £32—)UT
PSP

VGA PCle ARy MC 15 p d—)VRa> %7 7248 (PCIED

AMD Radeon™ Vega 'V —2%'5 717 A% Ryzen ¥ —R
APU ICHif

* ROV R—ME CPUICKS>THREZTENDHDET

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
HHAENIT 7HVITCIE 2GB ICRESNTVET, Ik
HHAEVIX 16GB ETHIGLET,

R AT AT UMD 16GB DI EE. 32GB DY AT LAEUMN
A UAFIVENTOARFNEERDES A,

TaT WIS T4 AW N Ul T A AT LA Ay b a—

ZC HDMI ;R— & DisplayPort 1.4 F— MG

HDMI 1.4 TG, I RARIRIE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz /

(3840x2160) @ 30Hz

DisplayPort 1.4 77/ T —IT xS, i KR 4K x 2K

(4096x2160) @ 120Hz

HDMI 14 R—FCA =M w7 D 70 —7715—(12bpo).

xvYCC, BT HBR(EH L FL— A —7 ) I xHis (HDMI

HIGEZX—DWAEETT)

HDMI 2.0 DEXAF Iy 7 LY (HDR) I

HDMI 2.0 ;R— & DisplayPort 1.4 R— T HDCP 2.2 I K

HDMI 2.0 ;R— & DisplayPort 1.4 R—FT 4K Ultra HD
(UHD) BRI

Microsoft PlayReady® IZ 5 his

71 CHHD A —7« A4, AV 7>y 7727y 3 41&E (Realtek
ALC1220 A =T A a—Fv7)
FAVEVIRY ) P SE S ST R S
Y=

Purity Sound™ 4 IR}

- ZFAVET AV AR —ZAA =T A AV T oY

X570 Steel Legend
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LAN

D7INRIV
1/0

- SNR [t 120dB O DAC (ZH7 > THE#)

- TaY MSRIVA =T A AR 2 NES532 T LI T
A Rty 727 (K 600 Ohms FTHNY Rty M
Iy}

- Pure Power-In ( ¥ 2.7 /8—A )

- RAVLINRIAT T /0y —

- PCB ffifx > —)U R

- I VR —NTA =R A v T e

-R/IL A—F 14 F x> F)UHMER] PCB LAY

S e A O A

« FH ¥k LAN 10/100/1000 Mb/s

o GigaLAN Intel® I211AT

« Wake-On-LAN (VA7 A F2) ITHIS

o/ EFEXUNE (ESD) RIS

o THVF=ZROXNA—T 2y b 802.3az 2 HR—T
« PXE ZHKR—Fh

o 2x 7 VT F A=k WO IV —IVRE)

o 1xPS2XVX [ F—R—FHR—Fh

« 1xHDMI FA—h

o 1xDisplayPort 1.4

« 1x ¢ SPDIF i /78—h

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A 'K—F (10 Gb/s) (BFEXLE (ESD)
RIS HIE)

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C F— (10 Gb/s) (FHEXLE (ESD)
RIS HIE)

+ 6xUSB 3.2 Genl K— I (FHFEXUKE (ESD) {REICHIL)

* Ultra USB Power ("7)V 85 USB 787 —) I1Z1& USB3_56 h—h | C

RISLET,

*ACPI W = —7 7 THEHEIZ USB3_56 R— MIIIHELTWER A,

« LED f ¥ 1xRJ-45 LAN ;R—b (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

« HD A =T A Tv w7 VT AE—=h— vV IV [N/
FAUA Y| TRV IAE—h— A7 u T+ 150 I—IVR
F =T AaAXTR)



A=Y

ARIZ

« 8xSATA36.0 Gb/s 17 %, RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
10) . NCQ. AHCI BX UKy bS5 7 HEEEICHIG
o 1xHyper M.2 V7 vk (M2_1) | £z K Gend x4 (64 Gb/s) £ TD
M Key #1 7 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express £ 1—)b
(Matisse DA . 7213, % K Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle
Ridge 3 KU Picasso DI E) 1T *
« 1xHyper M.2 V7w (M2_2), M Key %A 7 2230/2242/2260/
2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s BV 21—V & i K Gen4 x4
(64 Gb/s) £ TD M.2 PCI Express £ 2—)UITXF G *
“EEIT X7 & LT NVMe SSD ISR
* ASRock U.2 v MRt

o 1XTPM N\ Z—

o 1xSPITPM N\ & —

o 1xEJHLED & A¥—H—\w & —

e 1XxAMD 77> LED N\ & —

*AMD 77> LED "\ Z—3L-F 25— RGB LED A T4 71
FIGLET,

* AMD 77 LED N\ Z—IZ, 3A 36W) D KEMfE 2.5M F
TOEXZO LED AN v IHsLET,

e 1xRGBLED N\wX—

*BaF 12V/3A, 36W £ TO LED AR FICHE

o 1x 7 RLY IV LED "y X—

*BaE5V3A, 15W FTOD LED ARV FITHfit

¢« 1XCPUZ7aARTZ (4 EY)

*CPU 77> AT RIRA 1A 12W) DFESID CPU 7 7 S HHG
L%9,

o 1xCPU/ UA—R— R T T72ax02 @ ¥Y) (Ax—h

7 7 R EIED

* CPU/ T4 —R— R T T 7 NI 2A 24W) DHFTD

Tt =B —F =G LE T,

« AX VY=V | UF—R—=RY T Ty AR R 4 EY)

(A=—17 7 I il

= | Uk —R—IK T T 7 NEERK 2A (24W) DD
Tt =B —F =B LE T,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP 33K T CHA_FAN4/WP (33 ¥V Eizlid 4 €T 70
fEHEN TV R0 ES e BRI TEET,

o 1x24 UV ATX BJHARI X—O%T R

X570 Steel Legend
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o 1x8 ¥ 12V EFIRIH

o 1x4 ¥V 12VEFRIRTIH

o Ix TRV IIVA—T oA aRT % 150 A=)V A —T1
o+
Jvw )

« 1XxAMD LED 77> USB "\ &X—

« 1x Thunderbolt AIC I % (5 ¥/ ) (Thunderbolt AIC /1
— ROHR—MHIE)

o 2xUSB2.0 \Y&— (4 DD USB 2.0 K—MHHt) (FFER
Ji%#E (ESD) LRAEICHIS)

« 2xUSB3.2Genl \w&— (4 D0 USB 3.2 Genl R— M)

(BEAXUE (ESD) (REICHIS)

AMI UEFI Legal BIOS, GUI ¥ R—M&

o g
BIOSBE oy Rt e

o ACPI51¥ERDT AT T Y TANU B

o IXIN=T 1) —TxiR—

« SMBIOS 2.3 PR—

« CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_

CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP £~V T %%

N—FYT o gL UT I CPU, CPU/ Ut —R—RY T v — )

FE=4— I —RZ—RKT T
T7YRIAA—H: CPU, CPU/ Ut —H— RV T Vv —/
I —B—RKT T

> (CPUIREICHE> T v —> 7 7 7 B3
) . CPU, CPU/ Wt —R—RU T, Iy — | O —R—KVT
Ty
77 VFHIEHIE  CPUL CPU/ W —R—KY T v —3/)
I —R—RT T
AR : 412V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC,
DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP

(0] o Microsoft® Windows® 10 64-bit

EH « FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP XfGERALKGIEE DL ETS)
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X570 Steel Legend

* WA ANC DO TIE, Dz 7o Ml B /EE 00, http//www.asrock.com

A

BIOS #ED#EE, 7> 24 FA—N=0 0y 7720/ 02 —DjH, h— R/ \—7 ¢ DA —V—
20y 7 —)VDEREEE G A= a v Dicid, —EDIR I ENE T DT HE
{ZEE, F=—N—0v 0T BESRT LD RLIEIC G270, SRATLADIA R—3
RINARDWIET B EDBVET, CHADEFTITOTEE VY Wt Tl A —7V—
0y 21 KB HARDE(TE A DRET DTS [HRIIZES 0,
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13 JvIN—EHTE

TOATANE, Vv S—DREITHERRLTVET, Jr8—Fr v I HEUIC
BEoTWBE, Dvs—iE Ta—h T, Jv8—Fr v THEINHE->TY
WAL, Pvyos—R =7 T,

W W

Short Open
CMOS 7V 7 % /78— va—hk: CMOSDZVYT
(CLRCMOSI) F—=T T THIVE

2Ty S—
(p.1. No. 22 Zi&)

CLRCMOS1&.CMOS DT —2%Z7V 7§25 M TEET, CMOSDT—HITIE,
SATLISAT— R, H R, S AT LGRE ST A= —T5 ED T AT LN E T
MWEENE T, HELT T I7AHVIREICTATLINTGA—=2—721) v+ I
& AV a—2—0&EFZYI0 EBRI—R2RE v —F vy T2 HHLT
CLRCMOS1 DENZ 3 B a—bhLET, CMOS 7V T LIld, Yy —F vy
TERONT DEEZNZNEICUTLEEY, BIOS 27w 7T —h 4, CMOS %7
V7§ H0ENRDIR, PN AT L2 L, Zhhb CMOS U7 77> ay
EATORMCT vy b AT UTLIEE W,



14 AVR—RON\YyZ—E RT3

A

AIR—FN\Y Z—=b AR RG> /S—TldHDET Ao TNENYX—EIRXTRICIE
PRN—F by FEPHIEO TG, Ny E—BECARGRIES 005 —F 1 v T
B L, TP —R— FICYFHRIGIEC 3 EDHDFE T,

AT LISV B— PLED+ BIFRR ki L, AR

(9 ¥ PANELL)
(p.1. No. 17 BI&)

ZUty L, FdoEeED
WTHREST, Yy —T DR
TIAT—RALZRT Y T
TONYZ—=icty hLET,

HDLED-

HDLED+ r—7 )i tEkid B & ZITiE,

Yon+E—ickzEDF
7Z2EW,

PWRBTN (i) :
S — R SRV D EPIR XA LT TEE 0y BIRRE 2 EHLT, AT A
ZANCT BT HRETEET,

RESET (V& FRZ>) :

S =R SRV DV 2y BRZAHE G LTLTEE Y, A2 Ea—2—PT7)—=XLjz
D, BHDHEEZFETTEEOGEICIE, VY MR ELT, a2 Ea—X—%FH
EFLET,

PLED (ZZ7L#Ei LED) :

S —ZHHI N FRIVDFBEIFR T —RRA 27— Z—IC R LT TEE 0 AT LB
Hitg, LED DYk TLE T, S ATLNYS1/83 RV —TIRREDIGEICIE, LED 35 7% el
FI, SATLD S4 R —TIRREE /1L B IiA T (S5) D& FIZiE, LED i34 7T

HDLED ON—FFRZ+4 7725717 LED) :
Sy = NRIVDIN= R RZ4 7770 71 €7 LED IC#£#i LTS /e& s N—FFZ
AT DT—R GBI D F i3 B EARHUS, LED (341270 F T,

HIE 2RIV THA NS S —NE ko THEZCEDBVET, Hii SFIVEPa—I,
FICE PR, Ve MR, @i LED, )N—FRZ14 77271 E7¢ LED, A'—71—
BEDSHEETNET, >+ —SDFiHINFIVES 1)L CDNY X =k T BIHEIC
(&, BIRROED Y TE, E2DED L THIELSAH LTV EZMHENDTI/EE U,

X570 Steel Legend
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FEJH LED & A¥—H—
Ay H—
(7 ¥ SPK_PLED1)
(p.1. No. 18 B

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
\

olo

J ele)(e)
[
PLED+
PLED+
PLED-

X —Y B LED &V v —
AY—H—ET DNy E—I|C
EHRLTTZE 0,

U7 IV ATA3 AT R

N5 8 D0 SATA3 AT R

(SATA3_1_2: D L o (3551 6.0Gb/s DT — 2 —
p.1. No. 13 B) = LYz DGR AR — b Ly IR
(SATA3_3_4: < e ARL—YFI35A ZAH D SATA
p.1. No. 14 Z5H) 2 L 2 F—B—r =TI HEB L
(SATA3_5_6: o & kS ES
p.1. No. 15 Z#) © =
(SATA3_7_8: g L g
p.1. No. 16 Zi§) o =l =l »

cxDI ] [T '\I

2 1|1l] 2

& 1=l 18 &
AMD LED 77> USB : TONY Z—%ffH LT AMD
Ny R— o SR3 b—F/ 27 10D USB
(4 ¥/ USB_5) USB_PWR XY AR LE T,

(p.1. No. 30 ZIR)

USB 2.0 N\ & —

ZOYP—R—FRIZlE 22D

(9 B> USB_1_2) ANy A=l ENTOE T,
(p.1. No. 20 ZH&) % USB 2.0 "Ny X—(Z, 2 DD
(9 ¥ USB_3_4) R—=h2 P R—FTEET,
(p.1. No. 19 &)

USB 3.2 Genl "\ X— veus CZOXYP—R—=RITiZ 2 DD
(19 ¥/ USB3_7_8) i on s O[O marosome AW XAV ENTVET,
(p.1. No. 10 ) marsssc 4% USB 3.2 Genl \w A—Id,
(19 ¥/ USB3_9_10) 2 DDR— MR- NCEE
(p.1. No.9 ) - f::i:j?); 9%



X570 Steel Legend

Jay VA =T A OND encEs TONYZ—{F, THY M —
N MIC_RET — o _ — NN
Ay H— 7‘OUTJET TA AN —T 1 AT
(9 ¥~ HD_AUDIO1) ol o A R efi§ BT HDEDT
w‘ Iolo o
(p.1. No. 29 S I Tourz 1 ER
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R

MiC2_L

1 NAT T4 =2a>t =T v o> G R—RLTOETH, IELSH
FET BT28ICIE, >+ —>DINZIVTA V=D HDA 2 iR—F LT3 C EDWMETY,
BIEODSZFLFZID T BICIE, Gt D=2 TINBE O+ —> D=2 7LD
FERICHE DT IEE L,

2. AC'97 =T AN T S5 EICIE RDR T 7T, Hilfi N vd—T71 3
ANy L—ICRO(HF T TEE W,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##t LE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L I LF T,

C. 7—X (GND) % 7"—X (GND) Ic###c LE 9,

D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A4 —7¢ A7 JVEHTY, AC'97 F—71r473%

IVTIE NS Z Bk 9 B0 Eidd D E /.

E. 782 A2 HGFNC T BIClE, Realtek T NI —)L7 X% )LD [FrontMic] X 7T,
[ERE S ZHEELTTEE 0,

=t —R—K FAN_SPEED_CONTROL 4 ZORYP—R—RIZlZ4DOD 4
Ty AR C“&S’_‘%fﬁiiﬁ% D VKIS e — TR R
(4 ¥~ CHA_FAN1/ TR micsssh T E T, 3y
WP) D —IKIGH T 7> 72§k
(p.1, No. 31 BI&) THLEITE EV 13 ICHERiL
GND < fié(ﬂo
(4 ¥~ CHA_FAN2/ e steo
WP) FAN_SPEED_CONTROL

(p.1, No.25 &)

(4 £ CHA_FAN3/
WP)

(p.1, No.21 &)

12 34

(4 ¥~ CHA_FAN4/
WP)
(p.1. No. 12 &)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

SwN e
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CPU 77>aARTR
(4 ¥ CPU_FANL)
(p.1. No. 3 BIf)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

ZORYP—R—Fid 4> CPU
T7Y (@EET 7)) ART N
EFINTVEY, 3EVD
CPU 7 7 7¥iid 2551
B3I LTI E LY,

CPU U —H—RVTT
7Y ART R

(4 ¥ CPU_FAN2/
WP)

(p.1. No. 4 D)

FAN_SPEED_CONTROL

4

FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2
GND 1

CTOXP—R—RIid 4 ¥ KGH
CPU 77> aAxI 2SN
TWVETY, 3EVOD CPU KA
HT 7o i 25 A1,
Y13 IcHR LT T2 &,

ATX BRI AT X
(24 ¥ ATXPWRI1)
(p.1. No. 8 ZI®)

COXYP—R—FiF24 ¥
ATX BRI T ZHEfHFENT
WEY, 20 20 ATX iz
g3k €1 & 131
B THRLTIIZE W,

ATX 12V @O x 7 %
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1. No. 1 ZR)

ZORP—R—FRlZ s BV
ATX12V BT T i S
NTVET, 4EVDATX E
FAGEHTZIZ. EV1E s
ICEDETHERILTITZE L,

* e R EN TV AENE
=W T5T 49 I AN—
FHIT%<. CPUITH BT
2R UTIZEW, PCle
By —7 RO RTZ—
ISR LRV TREEW,



X570 Steel Legend

ATX 12V &I R X 1 ATX 12V EFZ DI RT R
(4 > ATX12V2) %% BHLUTIEE W,
(p.1, No.2 ZR) <BIRHA TS dcoaxy
ZIZ 1 AU ZELATST &
MTEEEA,
Thunderbolt AIC 2137 GPIO 77— )V lioTC,
2 Thunderbolt ™ 7 FA > F1—F
(5 ¥ TBL) (AIC) % Thunderbolt AIC
(p.1. No. 27 BHR) IR 2R L TLTIEE W,

*PCIE4 (7 74V ARy M) IC
Thunderbolt ™ AIC 77— RZHH

HHFTLEE,
LPC/TPM N\ 2 — ZOARTRENTAT VR
(17 ¥/ TPMS1) | < Ty TH—LEY 12—V

(TPM) Y AT LB R—R U
T YR)VREE, IAAT— R,
TR LERAMET BT EN
TZEEJ, TPM VATLIEE .

(p.1, No. 28 )

SMB_DATA_MAIN
LAD2

LAD1

GND

SERIRQ #

SMB_CLK_MAIN
GND

S_PWRDWN #

GND

%%

S2E57% 2R xubU—sudauTomED.
* TIRVAIHERREL, 7Ty
FI A — L5 MR L
ED
SPI TPM "\ X— SPI_DQ3 ZDARTZIE SPI hI ATV R
(13 ¥ SPL_TPM_J1) | Bumy TS rT A=l BV
(p.1. No. 11 BIR) T '&F?f ' (TPM) Y AT ICHIET B0,
TMPIRG g FOZOVEIHE SAT — R,
oS0l P AR BRI TR,
GINELUPMJS# TPM S AT L E Tz, oy NT—2
| RSMRSTH YFa) T EED, TI
Lsm G R L, 75 75—,
) DT RFELE T,
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AMD 7 7Y LED "\ X —
(4 €2 AMD_FAN_
LEDI)
(p.1. No.7 B#)

B R G 12v

AMD 77> LED "\ Z—7%{ii
LT AMD b—hF> o 7icfi g
LTW3% RGB LED #EE—7)1
ERRLES, Tk
TN, I—F—FTFTE R
LED T4 7« 7§37z 8N T
EE N

*AMD 7 7Y LED "\w X —&
LF25—RGBLED AbT74 7
WG LE T,

3% . 772 LED r—7Uid
BES 7= TSI PRI 0T
&V, &SI 5
5L —7)IUhHT S D
HYET,

RGB LED "\ & —
(4 ¥ RGB_HEADERI1)
(p.1. No. 24 ZI)

12V G R B

ZD RGB ™\ Z—|% RGB LED
R —T IV OBEFHCfE R SN,
CHCED I =3 T FTE &
LED fFHIRI RN BIEIRT 5 &
MWTEXT,

155 : RGB LED 7r—7 L3
ES TSI A R0 T
RIZEW, &S ICHLD £+
58 —7)Uh TSI D
HvET,

* TONY A= BT B REE R
IZDWVTIR, 45 R—TV B TH
LIEEW,

7R 7V LED N\

R—

(3 ¥~ ADDR_LEDI)
(p.1. No. 23 Zit)

1
GND
DO_ADDR

vouT

Oy Z—T2 LT,

7 RLY IV LED EEA—7)V
EHEFTNE, Y —1F, & F
EE/R LED A T4 VT WD
SFEIRNTEET,

HE: 7 LY IV LED r—7
JVEIGE S T2 i O Ak 7
WTLEEW, -7z
OHFB e, =TIV T B
ZeHhHOET,

* ZONY A= B AR R
IZDWTIE, 46 R—V R THIR
LIEEW,



1 f&7

JE {2 SR B X570 Steel Legend A » 1X 72 AL — D™ A3 T B HERIRRHE A 71

PEREFTSERYENT o AR AT & R EE TR 2 AR TE RS RsiT Al LB EgE -

HI TS FI BIOS EXAFATREE B#T » (Rl » K ST A FTRE A RERT 2T » A8 A1 T3
H o AR SIS ENTIERL  WIBEHTHIRAAF L ATTEFEEAIE L » Bl T2 F A T8 A -
AR AT LM ERHRATEAR ST » B FIEA TGS LB T BT Z S I8 o 16
IR LITEEEERYE EH BB #T VGA 1 CPU 7517 - HHE R,
http://www.asrock.com °

1.1 |35

o EEE X570 Steel Legend T (ATX HFERT)
o 8L X570 Steel Legend HHZ24EHE R

o 8L X570 Steel Legend SZ b4k

o 4x BT ATA (SATA) HiELL (G£1)

o 3xBR2z (ft M2 IEEEGEA) (ER)

o 2x BEREAE (f M2 FEEEEA) (GZEN)

X570 Steel Legend
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1.2 Mg

BRE

Hiz

i7EtE

170

o ATX HUSRST
o 2 PSR AR

« 3 FF AMD AM4 Socket Ryzen ™ 2000 £l 3000 527140 3%
« Intersil ¥ PWM
o 10 FIEMHE T

« AMD X570

« W73Ei8 DDR4 NTERIA

« 4xDDR4 DIMM f&

« AMD Ryzen %! CPU (Matisse) % DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0OC)/3466(
0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC JIE ECC » JELIHNTT *

« AMD Ryzen F#7%/| CPU (Pinnacle Ridge) 25 DDR4 3600+(OC)/
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC JJE ECC» JELR
AT *

« AMD Ryzen %! CPU (Picasso) 3§ DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 2 FE ECC» FELEIHINTF *

* XF Ryzen ;%% CPU (Picasso) * { PRO CPU S £f ECCe
“ 15 Z I EE NG ERY Memory Support List (INfESZ#75113%) TR
1#1F o (http://www.asrock.com/)
155 %5 25 T1 [ fif DDR4 UDIMM Fr A7 548 ©
. ZFRGNERKEE: 128GB
« DIMM il 154 Efill

AMD Ryzen %% CPU (Matisse)
« 2x PCI Express 4.0 x16 fl§ (£ - x16 (PCIE1) ; ¥ - x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4)) *
AMD Ryzen %% CPU (Pinnacle Ridge)
+ 2xPCI Express 3.0 x16 18§ ( #. - x16 (PCIE1) : % - x16 (PCIEL) /
x4 (PCIE4)) *
AMD Ryzen %% CPU (Picasso)
+ 2xPCI Express 3.0 x16 {8 ( i - x8 (PCIE1) : X - x8 (PCIE1) / x4
(PCIE4)) *
* 3 NVMe SSD F{ERzEhZE
« 3 x PCI Express 4.0 x1 {8
« 37 AMD Quad CrossFireX"™ [l CrossFireX ™
+ 1x M.2 Socket (Key E) > S 78 2230 WiFi/BT &k
+ VGA PCle ffil§ (PCIE1) 1 151 fiiss



B

=L

LAN

Ryzen %1 APU H5ERL AMD Radeon™ Vega 2 51[EFE *

* SCEFRSCRFATRER] CPU A2k

DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
BRNFEENTF 2GB o HAFEENTFIL 16GB

* BRI NTE 16GB TR %4 32GB A4 NTF ©

Xt - B I B ZEf 85 S HDMI A1 DisplayPort
1.4 i

SCFF HDMI 1.4 24Hz I K HFZEA]IK 4K x 2K
(4096x2160)/30Hz B AJ X (3840x2160)

37 ¥ DisplayPort 1.4 120Hz I iz K- #255K 4K x 2K
(4096x2160)

JEiT HDMI 2.0 Uil (FF2S5#AH) HDMI R7R8s) SFF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC F[I HBR ({3 H 2 E 4l )
JHid HDMI 2.0 37 HDR (fEEIZSVEH)

JHid HDMI 1.4 #] DisplayPort 1.4 Jii[ 132 £f HDCP 2.2

i@it HDMI 2.0 1 DisplayPort 1.4 5157 57 £ 4K FEE
(UHD) &7

37 FF Microsoft PlayReady”

BAHNERIIhEER 7.1 CH miF &4 (Realtek ALC1220 E

SRS ER)

{7 Blu-ray & #3245

S RGEES

¥ Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold 25! #il L 2¥

- 120dB SNR DAC » i {#/HUk RS

- TR S 10 NE5532 mdb FTEMUACR S (SR
& 600 Ohm H-H)

RELIECRIFETIN

- Direct Drive ( EL#ZIXZ) FiAK

- PCB R

- SR I I B O

- AT 1 AESEEER 7 PCB 2

- B EEHHETL

-15u EEEHED

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaLAN Intel” I211AT

% FF Wake-On-LAN ([_-afig )
L FFEH /ESD R
LRFERERLIKY 802.3az

% FF PXE

X570 Steel Legend
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[RE#R I/0

Tk

2 x RekimO (7F /0 i i)

1 x PS/2 Elbr / BEAImO

1 x HDMI ¥ 1

1 x DisplayPort 1.4

1 x Y2 SPDIF HiHi

1x USB 3.2 Gen2 A :HIG1 (10 Gb/s) (37F ESD {47
1x USB 3.2 Gen2 C A (10 Gb/s) (374F ESD {5:47)
6 x USB 3.2 Genl Ui ( 57§ ESD {£4)

* USB3_56 Ui 12 FF#EY: USB Hif
* 7E USB3_56 Il _EAS7FF ACPT MR TIRE

1x RJ-45 LAN ¥l » 7 LED (ACT/LINK LED £1 SPEED LED)
EE EHETL e /RO R SRR / BT R
ERA (BEEHHEL)

8 x SATA3 6.0 Gb/s #%[1 > 37 FF RAID (RAID 0~RAID 1 |
RAID 10) * NCQ ~ AHCI FIFA S

1 x Hype M.2 Socket (M2_1) » 32 M Key K%
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 155 (5 E Gendx4

(64 Gb/s)) (Matisse) B Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle Ridge bl
Picasso) *

1 x Hyper M.2 $2[1 (M2_2) > 32 £F M Key £
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FEHFT M.2
PCI Express f£3 (55 Gen4 x4 (64 Gb/s)) *

* 374 NVMe SSD FRIfEEEh#E
* TRRE U2 B

1x TPM

1 x SPI TPM $#%f#

1 x HJ LED FI#m 2 i
1 x AMD X5 LED #iH)

* AMD K5 LED FEfHI3R%5d RGB LED AT%%
* AMD K LED IS FRE A N 3A (36W) ~Ee KK EH 2.5
KB LED 4755 °

1 x RGB LED ##:3L

S SRR 12V/3A, 36W LED A5

1 x A]SH4k LED #2

SRR R 5V/3A, 15W LED 4] 5%

1x CPU KNG (4 £1)

* CPU MR SZH 5 1A (12W) THESH) CPU M ©



BIOS If1&E
i

s

BRIERSR
INIE

o 1x CPU/ AR NRREEL (4 1) (CEaE XL )

* CPU/ IKZE RS Fi B 2A (24W) TER7KIG NG ©

o 4xHUFE /KGRNEEED (4 51) CEREXURRHE )

“HUFE / KRR IR 2A (24W) THERRYZKIG AR ©

* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FANI1/WP > CHA_FAN2/WP ~ CHA _
FAN3/WP Fll CHA_FAN4/WP A[LAE BRI 3 RIS 4 £1HIXUR
FEGTEHH -

o 1x24 %1 ATX HJFHC

o 1x8%f12v HIFEO

o 1x4 %12V BEIFEO

o 1x BIEIREIED 150 SEFHHED)

« 1x AMD LED JX\/53 USB

« 1x Thunderbolt AIC #£[1 (5 1) ({37 F Thunderbolt AIC )
o 2x USB 2.0 B2 (37FF 4 4> USB 2.0 B » 37 FF ESD {#47)

« 2xUSB 3.2 Genl #H (3£F 4 > USB 3.2 Gen1 i[> 37 ESD

TR

« AMI UEFI Legal BIOS * 3 #F GUI

o SZFF“RNEENA”

o ACPI 5.1 FEAMEEE 1

o ZFFREBEE (jumperfree)

« ¥ SMBIOS 2.3

« CPU~CPU VDDCR_SOC *DRAM*VPPM *PREM VDD_

CLDO ~PERM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~ VDDP Hi.[E% ZXiHHE
(Voltage Multi-adjustment)

o (RN : CPU~ CPU/ KFEHLFR ~HLFR 1 KX
o JUREGHEIT : CPU ~ CPU/ KE HLFE ~ LA / /K XU
. FENEE (IRYE cPU iR E BSIABIFENGEE) : CPU~

CPU/ 7K~ HLFE ~HLAE / KR T

o NURZ R EEES] : CPU~ CPU/ K~ HLFE ~WLFE / KR XR
o HHFEWEFE: 412V~ +5V~+3.3V > CPU Vcore~ CPU VDDCR_

SOC~>DRAM >VPPM~>PREM VDDCR_SOC ~ +1.8V~VDDP
o Microsoft® Windows® 10 64-bit

« FCC~CE
o ErP/EuP 3§ (FFESCHF ErP/EuP HYHLTR)

X570 Steel Legend
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B RTE R E I TE VTR EA TSR ¢ http//www.asrock.com

A TOAIREWEITZ F—7E Pl » EL45 08 BIOS 188 A "EIEEIITHA” » SIEFIH=Fr
LA - B2 MBI AIE L BEN TR EEAIIT - 7L
LT EETEH RS FIR - 2l I8 T A AT BT 17 7
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X570 Steel Legend

1.3 Bt&iRE

PR R AN BBk o RIPEEABSE RN LB BT » BREE “JEER o ANSRIXLeE
ERELEANE R TTRE” -

.« &

Short Open
BB CMOS Bk Pz - HPR CcMOS
(CLRCMOS1) FFiEg - Bk

\i‘
(L5 150 2 23 1) 281k

CLRCMOSI fVFEIEER CMOS HRHdE - cMOS HIEEEIERFIL EEE Wl
RGUE ~ HE S AR A E S8 BUERAEE RASENBILE 15X
TR BT BR e fiisk » SRS KR IB 0 B2 CLRCMOST RS 3 7 o 1 104E
TEVERR CMOS JEHL T BERNE o A1 AT EAERITER BIOS BHHTETERR CMOS » ML
ISEBERYGE  FERIERHITIHR CMOS $#1F
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1.4 tREFARRIFIZO

WREEFIBE TR B « T RGBT FEE X L BERAFIEEC L o FFBEENFREE X L

FIEEO LR X EHCERK A PESL

SRGL IR FERA
(9 #F PANEL1)
(ME1TT 174

TR ET R A - LA
YRR ~ B AR
ORI TR B 2R

TEEHL MRS T Efst

il -
HDLED-
HDLED+
PWRBTN (Ri5#%5) +
BRI FERTEIR LA IR o P LU B IR R IR e 77 o
RESET (EE#4) -

EREIYIFERTER_LHIE B o AR  ToE A TIER BT A B
HIEITEL

PLED (R4 HE LED) -
ELZEIYLFERTEIIR LHIEIFIRT AT o RGEHRIEFRIERT » I LED FEHE o RALIF S1/53
HEARALZSHT » Il LED [AJA o RAAETE S4 BERRAXC Z B (S5) it » ik LED /EK »

HDLED (F€#1;%3) LED) :
ERZEY L FERTEIT_LHIBERL T 5 LED FE7TAT © BEALIE 7E BRI B0 G A XA 1 LED FEE »

BT HAR Y LA TR G AT 257 BT o 2 LA A R4 ~ B B A AT ~ HE
LED ~ f# 415 5) LED #67/T ~ Pi7a5 < o FHLAB RIS E BEZ UL, » B (R E 2 77
AL FIEHAR 77 P LE AP



X570 Steel Legend

FEIR LED FI#7 g EfH SPEAKER EEHLFEHRIE LED fIV a7
(74t SPK_PLEDI1) o EREBEEI B o
(L5 1705184 sy | |
O[O[O
] li[e][e][e]
PLEII3+ |
PLED+
PLED
ER{T ATA3 B2 o _ X\ SATA3 #2101 F 5
(SATA3_1_2: o [ o 6.0 Gb/s XU (R &AL
- = = NN 3 N

WE 1T H13 1) < L 1Y 5 171341 SATA BUIRL: -
(SATA3_3_4: < o,
WE1TO H1a D) 2 [ 2
(SATA3_5_6° S WL [Ls
A 1T 5 154 © [ 0

(32} (32)
(SATA3_7_8: E I [g
1705 16 1) s =l =l o

qDI Tl ’\I

2 2

£ (L |_ 1

D ==l =
AMD LED JA\F USB ££ . ICEZIA T %52 AMD SR3 X
i Lo PAER A USB 200 -
(4 1 USB_5) USB;—WI§+

(ILE 171530 1)

USB 2.0 #f#)
(9 #F USB_1_2)
(NLEE 1T & 20 1)
(9 ¥+ USB_3_4)
(ME1TE191)

P 2 Mg e A
USB 2.0 2RI AT LIS £5 901 b
D o

USB 3.2 Gen1 #f
(19 1 USB3_7_8)
(MLE 1T 10 1)
(19 %1 USB3_9_10)
(WEL1TUEH )

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

PR EE 2 M- B4
USB 3.2 Genl I A] LIS 775
AR o
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R # H3t R PR B AT
(9 #F HD_AUDIO1) OuT_ReT GIRER AL
(MEB 1T 29 1)

Q 1 BB B FF AL BN > (AL LRTETICES TS HDA 7 BEIEH LIE » 1512 H#H
NTHTF AR FETF AT 15 B ZHEF 5
2. WIRLEER AC” 97 EATIEINR » 18108 LI F A6 B B S E BT IET A E AT -
A. # Mic_IN (MIC) #{%Z| MIC2_L »
B. #% Audio_R (RIN) £ #F] OUT2_R * {¥ Audio_L (LIN) 1£##] OUT2_L
C. T (GND) 2 EEZI# i (GND) »
D. MIC_RET fll OUT_RET K T518 B Mk » B TEZF X AC" 97 B MBI ERE
=k
E. BSHRIZ N » 15F7F] Realtek FEHIENT LAY “FrontMic”™ (FIZ M) T+ » 17

Lo

“Recording Volume” (;R#& & &)

WUFE KR G B2 FAN_SPEED_CONTROL g AR 4 A 4 FHKEHE
CHA_FAN_SPEED L
(4 % CHA_FAN1/WP) FANVOLTAGE% 2 R e AR TEERE 3
e/ e 1 Poran v 5 i N
(ME1T 314 LR KRR » I R
£ 130
(4 %t CHA_FAN2/WP) G
FAN_VOLTAGE
(W51 T 25 1) FAN_SPEED
(4 %‘l’ CHA FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(ME1T &H211)

12 34

1
(4 #F CHA_FAN4/WP) 2 AN VoLTAGE
o e CHA_ S
(ME1T E121) i F:h‘:,sF:ENEchEcEJZTROL

178



CPU R F#E
(4 ¥t CPU_FAN1)
(1T H3D)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 34

UL ERT R 4 1 CPU WG (B
BN B MR T
35t CPU MU » IS E BRI E
fiHl 1-3 0

CPU KX mH
(4 % CPU_FAN2/WP)
(1T HaD)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED- 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

BE MR AL 4 FKIRRRE ©
ISR IEFTHESE 3 51 CPU Ky
A B EE I 1-3

ATX HJFEO
(24 ¥ ATXPWRI1)
(1T 84

UL HR 3t 24 51 ATX HRIERE
o ZL{HA 20 £+ ATX HLIR 1
YRR 1 DRI 13 FREEE -

1 185 13
ATX 12V HLJF#EC 8 5 BLFEMER L 8 £ ATX 12V HLJR
(8 41 ATX12V1) upod BE o B 4 41 ATX FIE>
(W5 170814 jueei]| SEHEEH | HIEHI 5 ST -
*2E ERREENEELZE
F CPU, mIEEF+. TEIE
PCle BREIRIZRILLIZEO,
ATX 12V HFEHE D'—'U R ATX 12V HIFEERI B2
(4 5t ATX12V2) O e

(WL 1T0H 24

* B HRE AT A
BB -

X570 Steel Legend
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Thunderbolt AIC [

EFIF GPIO 1%

(5- % TB1) Thunderbolt “¥ B (AIC) i£
(BT 27 1) #%| Thunderbolt AIC $2[1°
* TH R A 244 PCIE4 (B
NG
LPC/TPM z S A L% 537 FF Trusted Platform
(17 ¥t TPMS1) o= g, Module ({F{EFETEER  TPM)
(JLE 1907 58 28 1) cgsggoifs AU TLERRMEREN M

%

FIEH -~ BREAEGE - TPM %
Y R] LURE B 25 20 2 0 {f
TR F B ARG E 78 -

SPI TPM #H
(13 ¥t SPI_TPM_]J1)
(LE1T-HE 1)

IS #F SPI Trusted Platform
Module (FEFHEEESR  TPM)
G WL A R
FIEF ~ BRI FIESE - TPM #
GEth ] LIRS BB ALk 2 2 1R
PR B PR TR -

AMD N7 LED #/#
(41 AMD_FAN_
LEDI1)
(BT 7D)

=L r23%8 2¢
7 z
R R
a v U
g
SPI_DQ3
3.3V
Dummy
CLK
'SPI_MOSI
RST#
|TFI‘M_F\RQ
OlO]O]OJO]OJO
{l [e)fe)[e)[e][e)[e)
|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2
1
B R G 12V

AMD X\ LED $EI i Ti%E 82
AMD HUAZR Y RGB LED
JERER o EEESE LR
PEEAEY LED ST Y60

* AMD A5 LED #2813 25385
RGB LED A% °

FE: KB LED &ZLEAEY
TR, B, KHSHIT,




RGB LED #/#
(4 %+ RGB_HEADERI1)
(BT 524 1)

12V G R B

[t RGB ¥ T 1% % RGB LED
JERER > AL PRI
LED JToER5R

i¥E: RGBLED &% A mE1Y]
MR, T, ZHESIRT,

* B SE L 45 TR
e

A4k LED #2201
(3 4 ADDR_LEDI1)
(WA 1T 5 231)

1
GND
DO_ADDR

vouT

I EERA T2 7] Stk LED &
K& ik PIEEAER LED
ISP RVET

R DIMUERIAERE
RIS LED £, BN S Hifsk
%,

* S B 46 TR ERIFY
e

X570 Steel Legend
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BFEE~

O 3 —

OA9

RAZHIFRR

BARFRER Y TSR MG eI B AL B S)/T 11364-2006 THLF-
(R IE YRR R ) > BPE RPN TR - #ELURE TS 185
P E BN EEEEYREOTR B NI B ZE AR T B S R YL
WA~ W=l ™ SR EAHARR o K FSRALE - SR A 2 ERI R B AR
TERE—Z R o B—FhZ TR 2 M E AR o Bkl AtkERe
PMREREARRY 10 4 -

10

FEREVRB TR BRR S 2
EIEAK T R R R B RS R G R A R - IR TR

JeiniEA o
%K{/:F%ﬁ—: ﬁ%%ﬁﬂﬁ?
Tt (Pb) 8 (Cd)| 7K (Hg)| 7<% (Cr(VI)) EIHEBXAS (PBB) [ IRk (PBDE
EV B
raan | < | 9] © ° ° °
INERAE S
N A B ° ° °

O: FN L FE EVEZEEATE S TR R & = HTE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
HIRREZRLLT -
X: RTVEHFEEY T E DL RN E S TR & R S)/T 11363-2006 Hrif
HERIBR TR » PZER TR & EER HE 5 2002/95/EC HUHITE

e WA 2 EMA AR » RIETE— M E R BEARST -




X570 Steel Legend

1 &7

’E‘ZEET@%EE X570 Steel Legend FA%H » A E kA # %%ﬂ%ﬁ' HHE R -EER
{ERARTRI SR M © ANEE S BRI R AT R B RO B B A RE » S 21T & HE B St B R i A
JERAGE -

Q LR AE R BIOS BRETTRE GTREAT + FTLIAE XA BA B » RS T84 o 4T
FIAFEENTIERL » ] E A T FEFTIRA » T I8 o T R LR
TARRRT TS 17 2 75 LA T AT IR A B A P B 1 FE BTl o Nt AT LT 3 0
HFRFTHT VGA FK CPU STHHGH o #HZHIL http://www.asrock.com.

11 BERAH

o HEBX X570 Steel Legend F ¥ (ATX R5T)
o IEBX X570 Steel Legend [l ZZHEFE R
o HEBL X570 Steel Legend 1B A
« 4xSerial ATA (SATA) :éﬂ‘f%‘ﬁ <ac
o 3x UFHk GEAIR M2 #EE) (
o 2x SARE GEAR M.2 ) (55_5
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CPU

B

OISR

fETCHRE

o ATX 5T
« 20z % PCB

« & AMD AM4 socket Ryzen ™ 2000 £ 3000 ;A% iE L EE
« Intersil Digital PWM
o 10 EFHAERE

« AMD X570

. #55E DDR4 30 [E RS T
« 4xDDR4 DIMM il
« AMD Ryzen %3] CPU (Matisse) /1% DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ 4%
AOIEAE
« AMD Ryzen 5251 CPU (Pinnacle Ridge) 37 1% DDR4 3600+(0C)/
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ %
fErAC RS *
« AMD Ryzen #7!] CPU (Picasso) 3¢ 1% DDR4 3466+ (OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 FF ECC ~ EAZ A [EHS
* Z5{# FHl Ryzen 5251 CPU (Picasso) * {# PRO CPU 3 #% ECC-
* MR LA FE 2 RS, FH RIS R -
(http://www.asrock.com/)
* {i* DDR4 UDIMM Hx =i #EER = 4% » a5 25 25 H »
o RARMELIEIEA R 128GB
o 15u FHEHE SR

AMD Ryzen 5251 CPU (Matisse)
« 2xPCI Express 4.0 x16 ffifl§ ( B x16 (PCIE1) ; ¥ x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen 2%/ CPU (Pinnacle Ridge)
« 2x PCI Express 3.0 x16 i ( B x16 (PCIE1) : # x16 (PCIE1) /
x4 (PCIE4))*
AMD Ryzen 2% CPU (Picasso)
« 2xPCI Express 3.0 x16 il ( ¥ x8 (PCIE1) : # x8 (PCIE1) / x4
(PCIE4))*
* 3% NV Me SSD 1F A G RH%E
« 3 x PCI Express 4.0 x1 ffif§
« %% AMD Quad CrossFireX"™ & CrossFireX™
o 1xM.2 i (Key E) » %1% Type 2230 WiFi/BT &l
« VGA PCle {8 151 &H28 (PCIED)



X570 Steel Legend

AR « #5730 AMD Radeon™ Vega Series Graphics PY2/% Ryzen 5%
¥l APU*
< PRSP ATERE CPU CiiE
o DirectX 12~ Pixel Shader 5.0
o THRRILFHECIERS 2GB o AL HGCIEREE 16GB
* B R HIRCIERE 16GB 77 22248 32GB RHACIERE -
o SR E S RS ER S % HDMI J¢ DisplayPort
1.4 EEHR
o ZIRERFIFIEE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz fEHTEH) HDMI 2.0.
o B 1E 4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz fENTE Y DisplayPort
1.4
o SZHEEA HDMI 2.0 HEHE (AR HDMI B fids) ) Auto
Lip Sync ~Deep Color (12bpc) ~xvYCC Jz HBR ({E{i 7T E &)
« f6 HDMI 2.0 %% HDR ( =B REFEE )
o 184 HDMI 2.0 % DisplayPort 1.4 3E{Z ) HDCP 2.2
o« SZHREH HDMI 2.0 B2 DisplayPort 1.4 HEZESEIT 4K Ultra
HD (UHD) #/
« SZ1% Microsoft PlayReady®

7l « 7.1 CHHD Hil\& N AR (Realtek ALC1220 & EREFIEHT) 1)
RE
o EREEOLEANCCE
o SCIRZERRE
o 1% Purity Sound ™ 4 K5
- Nichicon Fine Gold A% & &4} 24
- 120dB SNR DAC K ZBI KSR
- 3 FH AT & E#28EAY NE5532 Premium Headset Amplifie
(% et AT 600 Ohm HYHH)
- il FE A
- ELEREL
- PCB Bt i
- RS i A R U
B/ AERVEEREIL PCB
- 150 FIEHE & E bR
- S EEFHUEL

o

LAN o Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o GigaLAN Intel® I211AT
o KIRAEREIARE
o CIRERFHERE
« 7% 802.3az EEE HikE 2 A8

o F1% PXE
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#ER1/0 o 2x REGEEIER ({£ 1/0 HtRIMNE )
o 1xPS/2 VEEL /B AR
« 1x HDMI ;&5
« 1x DisplayPort 1.4
o 1x tH# SPDIF iy R
« 1xUSB3.2 Gen2 A JHELEEHE (10 Gbss) (GZIRAFERE)
« 1xUSB 3.2 Gen2 C JHHELHEHR (10 Gb/s) (ZZIEFFERE)
« 6xUSB 3.2 Genl ;EEER (LIRFFEIRE)
* USB3_56 :EIEIRTZ#E Ultra USB &«
* USB3_56 ;BRI 1% ACPI MEEETIRE -
« 1xRJ-45 LAN 3#$#15» & LED (ACT/LINK LED F. SPEED
LED)
o HD FEfL: BEWYREARE SRS RTERV
ST (150 FEIEHE 5 EatBEee )

s

i
]

{8 x SATA3 6.0 Gb/s $5H > % 4% RAID (RAID 0~RAID 1~
B RAID 10) ~NCQ~AHCI f 2l

o 1x Hyper M.2 ffifE (M2_1)* 3% M Key 2
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express 1541 (525 FJ3E Gendx4
(64 Gb/s)) (Fitfiff Matisse) B Gen3x4 (32 Gb/s) (Fi2fi Pinnacle
Ridge % Picasso) *

o 1x Hyper M.2 ffifE (M2_2) > 3% M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FE#HEL M.2
PCI Express 15#H (55 Al Gen4 x4 (64 Gb/s)) JH4U *

* 37 FE NVMe SSD {E A Bl B Ruin
*TREER U2 B

1E5E « 1xTPM HEt
« 1xSPITPM HEt
« 1x IR LED I\ HES
1 x AMD FEF LED #Egt
*AMD JAl/7 LED HFEHHHZAT—MEHY) RGB LED &1
* AMD AR LED HE$f LED HARER A% 3A (36W) FUEHF] 2.5
NRINEE -
« 1xRGBLED #E$t
* SRS E S 4E 12V/3A 0 36W LED {5
« 1x A[EhE LED BESt
* A B R 5V/3A 0 15W LED (18
« 1xCPU JAl/F#5H (4-pin)
* CPU JAFHEBHZ i 1A (12W) AR THZERY CPU AT ©
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BIOS Lh&E

1x CPU /7Kim BRI RS HZEE (4-pin) (R EEAU ok T #4271

* CPU /7Kt BRI URHEBA S SR B ) 2A (24 W) JLRDDZR 7K

4 x WA/ BB RRHEE R (4-pin) (5 AR AU Ja sl FE 4R

*TEER K BLE R R R S AR R 2A (24W) AR DIZR K
% o

* A5 3-pin BY 4-pin JEF{E A » AT H#){HH] CPU_FAN2/WP ~
CHA_FAN1/WP~CHA_FAN2/WP~CHA_FAN3/WP fll CHA__
FAN4/WP °

1x 24 pin ATX BE{FHEHH

1 x 8 pin 12V EFFZEH

1 x 4 pin 12V BEFFEEH

1 x AR S AIEEE (151 & s af\Eese )

1 x AMD LED i/ USB #Egt

1 x Thunderbolt AIC #2585 (5-pin) ({#37 $EHE%E Thunderbolt
AIC )

2x USB 2.0 #ESt (3748 4 (8 USB 2.0 i##ER) (IBEFFERHE)
2x USB 3.2 Genl #F$t (3#% 4 {1 USB 3.2 Genl E#IR) (Z1E
FRERE)

« AMI UEFI Legal BIOS & GUI 3%

4% TRatdhRNA

ACPI 5.1 TF & UAHE H B G

PR al | SRR

%1% SMBIOS 2.3

CPU~CPU VDDCR_SOC*DRAM *VPPM *PREM VDD_
CLDO ~PERM VDDCR_SOC ~+1.8V ~VDDP 7 % &%

WL RAIE : CPU~ CPU / 7Kim BT ~ B3 ~ B3R / 7K BRI
JRREHET : CPU~ CPU / 7K B ~ H5R ~ B 3 / 7K BRI R
FEEVE (IR CPU IR & BB MRS E) : CPU~CPU/
KB ~ B ~ B / K B RS

JEL 25 B R FEFZE © CPU S CPU / 7K B ~ MRk ~ B3R / 7Ky
B

FERREEPE . 412V~ +5V~ 3.3V~ CPU Vcore~ CPU VDDCR _
SOC~DRAM~VPPM PREM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~VDDP

X570 Steel Legend
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EERIR « Microsoft® Windows® 10 64-bit

REE « FCC~CE
o ErP/EuP ready (ZHEf ErP/EuP ready i HLIERR)

* QIR AL E A > 55 L E AR hetp://www.asrock.com

A TR TR 2 AR P U » HU A% BIOS i FRBE il

ST A T - A Bl T HRNE N - AT B
ST RAEEESE - (LT AIEIRRR AT FoPI R I E iy
HEHAEIETA R -
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1.3 BMRERE

[EBIEERRECE bR T B BUIRIEEAE RISk A THERE ) » FIHBER

BEERLE » 3Bk Es THIRL -

.« &

X570 Steel Legend

Short Open

15 CMOS PR % 1EBR cMOosS
(CLRCMOSI) 5 FARL: THE
(H2HE 1 E W% R

22)

fER]FIFH CLRCMOS1 5FR CMOS &KL e CMOS FHRYE KM & A /% E &AL
WAREENS ~ HHA ~ B R SR as e 2 e I G il 8 35 A 2 R THRR AL E
AEERAPAEE RSB R R I T BRI AR » SRR (5T Bk AR 255 CLRCMOST L (S HIAT S 1Y
3Fpe FEAED BALTEEIR CMOS (20T Nk#RE - TR AC AT BIOS 217 AlNE bR
CMOS > AR EFTRUENRAE » SR NI TIE R CMOS BhERIRRE °
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14 RSB 58

WRATEE R AT ARBUAR o 75 N FOARIT B TEAS L R IR L o HFBARIFE DT I
GETH L+ P B LR R A PR ZAE

AR HEE
(9-pin PANELI)
(FE2ME1E Wt

17)

8

R R LIT BRI HED S 7
EROR IR AR R
HERREF G R B R
TEEEE L RIFFE R ES
S

HDLED-
HDLED+

PWRBTN ( it ) :
SHBEERERATIEING ERIEIRZHE o FRIZE (A IR AR A A AR 77 2 o

RESET ( %4 ) :
BRI AR LRI AL - F B RS A B AR T IE # EATRE) » 4 T B AL LA
A EEHTRLB) A

PLED ( A##)7 LED) :
PR AR LRIV ARG TS © R IETEE(ENT » i LED G7EE « KA
S1/3 HEHRARFERF » LED G fA8PTEE © AEEA S4 BEHRAKRECBARE (S5) BF » LED Er/fEHl »

HDLED ( f#i%%) LED) :
SRR AT _EAIREIEEE) LED » BEREIETEFHN S B A A FHF » LED GEitE -

Fr AR AT & A A o BET R 22 i AR R #2:60 ~ BE A2 4 ~ PR LED ~ B
€5 E) LED ~ I\ J Lt S AL o AR AT R A R ML HER T » GRTHESE AR e ot
T I IERERHAT ©



IR LED KW \HEST SPEAKER G EIR LED R
(7-pin SPK_PLEDI) Ut ﬂ/ GEEE RS -
(E2ME 1 H 798 18) sy | |
olo
1 <|) olo
PLED+
PLED+
PLED-

Serial ATA3 758 o~ F A 38/ \HH SATA3 BEUEE RN
(SATA3_1_2: o L o EEEFAE TR SATA BHRHER »
FHBME 1 H IR 1) = Lz T 6.0 Gb/s ERHE Iz -
(SATA3_3_4: ~ B
HEZHE 1 E WF14) g L g
(SATA3_5_6: & 1u B S
HZHE 1 H T 15) o = @

™ ™
(SATA3_7._8: < L <
FESME 1 E W 16) R R

coI T [ '\I

s =l =l »
AMD LED Jil5 USB #EEt : IELHES AR EEE AMD SR3 HY
(4-pin USB_5) LI BAER Y USB #5288
(E2HE 1 E Wk Uss_ P
30)
USB 2.0 HFt use_PWR REWI EEEmETE - &

(9-pin USB_1_2)
(FEZH% 1 E -HW5T 20)

(9-pin USB_3_4)
(GEZME 1 5 Wk 19)

USB 2.0 HESTE5 ] S48 (I8 58

B o

USB 3.2 Genl HEt

(19-pin USB3_7_8)
GEZMHE 1 B a5k 10)

(19-pin USB3_9_10)
GEERE )

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

ND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

KREWIR - EEmRATEE &
USB 3.2 Genl BESHES 7] 37 $5 R
(I E IR o

X570 Steel Legend
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AT NS N Resences
MIC_RET
OUT_RET

|
o

(9-pin HD_
(GE2RB5 1 B #a%f 29)

Q.

FHEEBERTEE SRR EE

AUDIO1) AR E AR -

BRI B L R BB R B A METIR (Jack Sensing) » [EB¢ [-HIETH RN E S 17
HDA 7 REIEREESE o FAIKEF MR TF ML HERAT

HEAEH AC’ 97 EFHIEIR » FFZ L T B SRR & AR -

A. ¥ Mic_IN (MIC) # £ MIC2_L*

B. /% Audio_R (RIN) ##% OUT2_R A Audio_L (LIN) £ OUT2_Le°

C. 5 #EHl (GND) i##EF £l (GND) »

D. MIC_RET J OUT_RET (£ HD EFHERIE/H o BT TEELE AC’ 97 E AR L-#

BEo

E. £ BB IZS 50 75 HI (L Realtek FEHIETHRAHY FrontMic (7 B 7 & & 4 ) »

TER /K B e
(4-pin CHA_FAN1/WP)
GEZBE 1 5 #RI%31)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FE2HEZE1E @5 25)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(FE2HEZE 1 E Rk 21

(4-pin CHA_FAN4/WP)
GEZBE 1 5> Wif12)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

NN

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

A FFEHRBC Y E 4-Pin 7Kg
TR S B o A TR
3-Pin B KIHEUR » GEHEE Pin
1-3°
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CPU J&|fm 58
(4-pin CPU_FAN1)
GERHME1H W53)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

A B 4-Pin CPU JAl5
(FFEm ) B2H - G EE
% 3-Pin CPU Al » F51% % Pin
13°

CPU /7Ki B iH o 5 2 5
(4-pin CPU_FAN2/WP)
GERME1E w4

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

A FREMEDH 4-Pin 7/K¥S CPU
JEVREETE o G TR 3-Pin
CPU 7Kif il » F#% 2 Pin 1-3°

ATX R0
(24-pin ATXPWRI)
(GE2HE 1 5 ik 8)

RAREMBC i —#H 24-pin ATX
FIREEEE - B 20-pin
ATX B MERS > 354@ A Pin 1
J2 Pin 13°

ATX 12V E{FZ0E
(8-pin ATX12V1)
GEZME1E Wi 1)

AE ML —#H 8-pin ATX
12V EFEEIH - #FEH 4-pin
ATX EIRHLIESS > 5 A Pin 1
Tz Pin 5°

< SHIETE I CPU Y
BIRAR ISR FHYEIRAR o
BN PCle BIFHR A LI

e

ATX 12V FEJFEE
(4-pin ATX12V2)
(GEZRE 1 B fR9% 2)

N
U

SIS ATX 12V BIREEE I
B

IR RE LI T A A
LS -

X570 Steel Legend
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Thunderbolt AIC %58
(5-pin TBI)
GEZHIE 1 B w5k 27)

FHIE I GPIO B RS
Thunderbolt ™ Fif I/ (AIC)
$#22 Thunderbolt AIC #25H -

* Z51% Thunderbolt ™ AIC £%
SE PCIE4 ( FHR AR ) o

LPC/TPM HEgt
(17-pin TPMS1)
(GE2B5E 1 B a5 28)

%

GND

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1
GND

S_PWRDWN #
SERIRQ #
GND

BB IR (S MR a T
(TPM) A > R TEECR G 7 588
WA~ TS R A R 2 A e
TPM A AL SR (AR 2 %
PRAEBAL B R P e
£

SPI TPM kST sPLbas UL ETE 1R SPIEFEEA I
(13-pin SPI_TPM_J1) D“ET,{SPI - (TPM) FA#f > ATRER GE 758
(GE2HE 1 B R 1) ElsTT;M . BN B AR R 2
SOOI TPM it thaETR LG 22 2 ~

‘[Rlololoolo (REEN B DS e

GlNgPLTPM,cs# rli °
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

AMD FAN LED #E8f AMD FAN LED #ESFRA EHE
(4-pin AMD_FAN_LEDI) Py AMD HEAZ3FEHTH) RGB LED

GEZEH 1 5 sk 7)

JERAR - HAERE AL
HEFRRHE LED IRIASUR -
*AMD J@l 5 LED HESHHAR—
#%A) RGB LED J&15 °

Bk UILISEH T 7 ds
FAN LED #8# » AR AT 58
B




X570 Steel Legend

RGB LED #Eg}
(4-pin RGB_HEADER1)
R 1 EH R 24)

12V G R B

. RGB HESF I 44 RGB LED
JERAR AL AR A E
LED HARAZSR -

Bk YILISEE M aE
RGB LED ###} » I f T s
Ei=i2E

* BRREREHEAUFENIZRA » 35
S5 45 H o

A%EHE LED HESt
(3 1 ADDR_LEDI)
(FE2BE 1 B fa%F 23)

1
GND
DO_ADDR

vouT

UL HEST R B B2 m] AR (o
14 LED /B In] E 4k LED
JER AR

Bt Y1) LSS TR sE ]
FEHE LED fli#R » SRR ATRE
B3

* BRFEREHESTIOFENTRRA > 35
2R 46 Ho
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspan-
si

. Bentuk dan Ukuran ATX
+ PCB Tembaga 20z

« Mendukung seri prosesor AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 dan
3000

- Intersil Digital PWM

« Desain 10 Fase Daya

- AMD X570

+ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

+ 4xSlot DIMM DDR4

« CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4 4666+
(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori
tanpa buffer*

« CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung memori
tanpa
buffer DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/
2133 ECC & non-ECC*

« CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung memori tanpa
buffer DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-
ECC*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso), ECC hanya didukung dengan
CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Lihat halaman 25 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

+ Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

CPU seri AMD Ryzen (Matisse)
+ 2x Slot PCI Express 4.0 x16 (satu pada x16 (PCIE1); dua pada x16
(PCIE1)/x4 (PCIE4))*
CPU Seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 2xSlot PCI Express 3.0 x16 (satu pada x16 (PCIE1); dua pada x16
(PCIE1)/x4 (PCIE4))*
CPU seri AMD Ryzen (Picasso)
+ 2xSlot PCI Express 3.0 x16 (satu pada x8 (PCIE1); dua pada x8
(PCIE1)/x4 (PCIE4))*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot



S

570 Steel Legend

+ 3 xSlot PCI Express 4.0 x1

« Mendukung AMD Quad CrossFireX"™" dan CrossFireX"™

+ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230
+ 15p Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIE1)

Grafis « Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem
32GB terpasang.
+ Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4
melalui pengontrol layar mandiri
+ Mendukung HDMI 2.0dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
+ Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz
+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
2.0(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
+ Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.0
+ Mendukung HDCP 2.2 dengan Port HDMI 2.0dan DisplayPort
14
+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 2.0dan DisplayPort 1.4
+ aHD 4K (UHD) dengan Port HDMI 1.4
+ Mendukung Microsoft PlayReady”

Audio + Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

+ Mendukung Audio Blu-ray Premium

+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

+ Mendukung Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial
- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio

Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat
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- Teknologi Direct Drive

- Pelindung Terisolasi PCB

- Deteksi Impedansi pada port Saluran Keluar

- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- Soket Audio Emas

- Konektor Audio Emas 15u

LAN - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ GigaLAN Intel” I211AT
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
» Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

1/0 Panel + 2xPort Antena (Pelindung Panel I/O aktif)
Belakang + 1x Port Mouse/Keyboard PS/2
« 1 xPort HDMI
« 1x DisplayPort 1.4
+ 1xPort SPDIF Out Optik
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)
+ 6xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_56.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_56.
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ Soket Audio HD: Speaker Belakang/Tengah/Bass/Saluran
masuk/Speaker Depan/Mikrofon (Soket Audio Emas)

Penyimpanan - 8x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
(dengan Matisse) atau Gen3x4 (32 Gb/s) (dengan Pinnacle Ridge
dan Picasso)*

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_2), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul
M.2 PCI Express hingga Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock
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X570 Steel Legend

+ 1xHeader TPM
+ 1x Header SPI TPM
+ 1xHeader LED Daya dan Speaker
+ 1xKipas Header LED AMD
* Header LED Kipas AMD yang kompatibel dengan lampu strip
LED RGB biasa.
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan pemuatan
maksimal 3A (36 W) dan panjang hingga 2,5M.
+ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP dan CHA_FAN4/WP dapat mendeteksi otomatis jika
kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1x Konektor Audio Panel Depan (15p Konektor Audio Berwarna
Emas)
+ 1xHeader USB Kipas LED AMD
+ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu
Thunderbolt AIC yang didukung)
+ 2xHeader USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
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+ 2x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1xHeader Tipe C USB 3.2 Genl Panel Depan (Mendukung
Perlindungan ESD)

+ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
+ Mendukung “Plug and Play”

Fitur BIOS

+ ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Mendukung jumperfree

+ Dukungan SMBIOS 2.3

+ Multipengatur Tegangan CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOGC, +1,8V,
VDDP

+ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/Pompa
Air

« Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/
Pompa Air

Monitor
Perangkat
Keras

+ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis,
Sasis/Pompa Air

« Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis, Sasis/Pompa Air

« Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

(0 « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi - FCC,CE
+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun men-
jadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : X570 Steel Legend
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity ,ISR@CH

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
X570 Steel Legend/ ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 5, 2019
(Date)

P/N: 15G062167000AK V1.0
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